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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
RGB LED Header (RGB_HEADERI)

AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED1)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.1 Genl Header (USB3_3_4)

9* AMD LED Fan USB Header (USB_5) (for X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 only)
10 SATA3 Connector (SATA3_3)

11 SATA3 Connector (SATA3_4)

12 SATA3 Connector (SATA3_2)

13 SATA3 Connector (SATA3_1)

14  System Panel Header (PANELI)

15 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

16 Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

17 USB 2.0 Header (USB_2_3)

18 USB 2.0 Header (USB_2_4)

19  Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

20 COM Port Header (COM1)

21 TPM Header (TPMS1)

22 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

23 Chassis Fan Connector (CHA_FANI)
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No. Description No. Description

1 PS/2 Mouse Port 8 USB 3.1 Genl Ports (USB3_23)

2 DVI-D Port 9 USB 3.1 Genl Type-C Port (USB31_TC_1)
3 LANRJ-45 Port* 10 HDMI Port

4 Line In (Light Blue)** 11  D-Sub Port

5 Front Speaker (Lime)** 12 USB 2.0 Ports (USB_1_2)

6  Microphone (Pink)** 13 PS/2 Keyboard Port

7 USB 3.1 Genl Ports (USB3_45)

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED

=

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

off No Link off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

o 0 s @
Main Volume ANALOG
e 0 e l' Back Panel

Speaker Configuration IE

[/ side pair

[V/! Rear pair
Full-range Speakers:
[/ Frontleft and right
'/ Surround speakers

32 REALTEK

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 /
A320M Pro4 R2.0 motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock’s

consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust

design conforming to ASRock’s commitment to quality and endurance.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifica-
tions of this manual occur, the updated version will be available on ASRock’s website
without further notice. If you require technical support related to this motherboard,
please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well.
ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 Motherboard
(Micro ATX Form Factor)

ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 Quick Installation
Guide

ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 Support CD

1 x I/O Panel Shield

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications

Platform e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

CPU e Supports AMD Socket AM4 A-Series APUs (Bristol Ridge)

and Ryzen Series CPUs (Summit Ridge, Raven Ridge and
Pinnacle Ridge

¢ Digi Power design

* 9 Power Phase design

e Supports 105W Water Cooling (Pinnacle Ridge); Supports
95W Water Cooling (Summit Ridge); Supports 65W Water
Cooling (Raven Ridge)

Chipset e AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology

e 4x DDR4 DIMM Slots

e AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

o AMD 7" Gen A-Series APUs support DDR4 2400/2133 non-
ECC, un-buffered memory*

* For Ryzen Series CPUs (Raven Ridge), ECC is only supported
with PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)

* Please refer to page 23 for DDR4 UDIMM maximum frequency
support.

* Max. capacity of system memory: 64GB

¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots
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Expansion
Slot
(X370M
Pro4 R2.0
/ AB350M
Pro4 R2.0)

Expansion
Slot
(A320M
Pro4 R2.0)

Graphics

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge and Pinnacle Ridge)
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)

AMD 7" A-Series APUs
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)

AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge)
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode) (If you use

Athlon 2xxGE series APU, PCIE2 slot will run at x4 mode.)*

¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)

* Supports NVMe SSD as boot disks
¢ 1x PCI Express 2.0 x1 Slot
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™

AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge and Pinnacle Ridge)
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x2 mode)

AMD 7" A-Series APUs
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x2 mode)

AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge)
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode) (If you use

Athlon 2xxGE series APU, PCIE2 slot will run at x4 mode.)*

¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x2 mode)

* Supports NVMe SSD as boot disks
¢ 1x PCI Express 2.0 x1 Slot

o Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
o Integrated AMD Radeon™ R-Series Graphics in A-series
APU*
* Actual support may vary by CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.
* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.
¢ Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI



¢ Supports Triple Monitor

¢ Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

e Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

¢ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

e Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)

¢ Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports

e Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D
and HDMI Ports

Audio e 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD
front panel audio module and enable the multi-channel audio
feature through the audio driver.

¢ Premium Blu-ray Audio support

e Supports Surge Protection

¢ ELNA Audio Caps

LAN ¢ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ Realtek RTL8111GR
¢ Supports Wake-On-LAN
e Supports Lightning/ESD Protection
e Supports LAN Cable Detection
e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

Rear Panel e 1xPS/2 Mouse Port
1/0 e 1xPS/2 Keyboard Port
e 1xD-Sub Port
¢ 1xDVI-D Port
¢ 1xHDMI Port
e 2x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
e 1xUSB 3.1 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)
e 4x USB 3.1 Genl Ports (Supports ESD Protection)
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Storage

Connector

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

¢ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
e HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

* 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use,
the other one will be disabled.

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge)
or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU and Athlon 2xxGE
series APU)**

e 1x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module

** Supports NVMe SSD as boot disks

** Supports ASRock U.2 Kit

e 1x COM Port Header
¢ 1x TPM Header
¢ 1 x Power LED and Speaker Header
¢ 1xRGBLED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
¢ 1x AMD Fan LED Header
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 2 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* CHA_FANI can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
e 1x24pin ATX Power Connector
* 1x8pin 12V Power Connector
¢ 1 x Front Panel Audio Connector
e 1x AMD LED Fan USB Header (for X370M Pro4 R2.0 /
AB350M Pro4 R2.0 only)
e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD
Protection)
e 1x USB 3.1 Genl Header (Supports 2 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
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BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0os

Certifica-
tions

AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Supports “Plug and Play”

ACPI 5.1 compliance wake up events

Supports jumperfree

SMBIOS 2.3 support

DRAM Voltage multi-adjustment

CPU/Chassis temperature sensing
CPU/Chassis Fan Tachometer

CPU/Chassis Quiet Fan

CPU/Chassis Fan multi-speed control
Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjust-
ing the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-

party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause
damage to the components and devices of your system. It should be done at your own
risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1
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Installing the AM4 Box Cooler SR2
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4-pin FAN cable

RGB LED Cable

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 32 for the orientation of

AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI).

18












Please note that only one cable should be used at a time in this step.
If you select AMD_FAN_LED], please install ASRock utility "ASRock RGB LED".
If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 32 for the orientation of AMD Fan
LED Header (AMD_FAN_LEDI) and page 29 for the orientation of AMD LED Fan USB Header (USB_5).

22
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

DDR4 UDIMM Maximum Frequency Support

A-Series APUs:

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 2400
- DR - - 2400
- SR - SR 2400
— DR - DR 2133
SR SR SR SR 1866
SR/DR DR SR/DR DR 1866

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 2667
- DR - - 2400
- SR - SR 2667
- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866

23



Ryzen Series CPUs (Summit Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 2667
- DR - - 2667
- SR - SR 2667
- DR - DR 2400-2667
SR SR SR SR 2133-2400

SR/DR DR SR/DR DR 1866-2133

Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 2933
- DR - - 2667
- SR - SR 2667
- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

24
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The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

25



2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

2 Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

PCle slots:

PCIEI (PClIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations

PCIE3
(X370M PCIE3

PCIE1 PCIE2 Pro4R2.0/ (A320M Pro4
AB350M Pro4 R2.0)

R2.0)
A-Series APUs x1 x8 x4 X2
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge) x1 x16 x4 X2
Ryzen Series CPUs (Summit Ridge) x1 x16 x4 X2
Ryzen Series CPUs (Raven Ridge) x1 x8 x4 X2
Athlon 2xxGE series APU x1 x4 x4 x2

26
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper
is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pinl and pin2 are “Short”

when a jumper cap is placed on these 2 pins.

N

W G W

Short Open

Clear CMOS Jumper 1.2 2_3
(CLRMOS1) o o [ Qe o
(see p.1, No. 19) Default Clear CMOS

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short pin2 and pin3 on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,

date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed.

If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

27



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 14)

Connect the power
switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header
according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S3 sleep state.
The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when
the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.
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Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DUN[I),\;J:;AMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) +sv | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 15) O header.
i (®)
PLEE+|
PLED+
PLED
Serial ATA3 Connectors <‘°| =] <, These four SATA3
(SATA3_1: g g connectors support SATA
see p.1, No. 13) %) %) data cables for internal
(SATA3_2: ;| $| storage devices with up to
see p.1, No. 12) E E 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_3: o =i=on *M2_2and SATA3_3
see p.1, No. 10) share lanes. If either one
(SATA3_4: of them is in use, the other
see p.1, No. 11) one will be disabled.
AMD LED Fan USB This header is used for
Header SED connecting the USB
(for X370M Pro4 R2.0/ P- connector on the AMD
AB350M Pro4 R2.0 only) : e SR3 Heatsink.
(4-pin USB_5)
(see p.1,No. 9)
USB 2.0 Headers USB_PWR There are two headers
5.

(9-pin USB_2_3)

(see p.1, No. 17)

(9-pin USB_2_4) 1
(see p.1, No. 18)

P-
USB_PWR

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

29



USB 3.1 Genl Header

Vbus

There is one header on

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_3_4) IntA_PA_SSRX- mare_ssee this motherboard. Each
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 8) ano IniA_PB_SSTX- USB 3.1 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND Support two Ports.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
Front Panel Audio Header OND encEs This header is for
(9-pin HD_AUDIO1) ‘M‘C’ng RET connecting audio devices
(see p.1, No. 22) |O |O‘ to the front audio panel.
1 o] [¢] )
‘ | Tour2_t
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

&

chassis manual to install your system.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must
support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Fan Connectors
(4-pin CHA_FAN1)
(see p.1, No. 23)

(3-pin CHA_FAN2)
(see p.1, No. 16)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Please connect fan cables
to the fan connectors and
match the black wire to

the ground pin.
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CPU Fan Connector FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pin CPU_FANT1) GND
(see p.1, No. 2)

1.2 3 4

This motherboard pro-

FAN_SPEED_CONTROL yides a 4-Pin CPU fan

(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 7)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power 8

Connector

(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

RRXD1

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 20)

This COM1 header
supports a serial port

module.

TPM Header
(17-pin TPMS1)

(see p.1, No. 21)

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |Of4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
Lap1 —o[ol— +3v
LAD2 —(O|O}— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

This connector supports
Trusted Platform Module
(TPM) system, which can
securely store keys, digital
certificates, passwords,
and data. A TPM system
also helps enhance
network security, protects
digital identities, and
ensures platform integrity.
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RGB LED Header
(4-pin RGB_HEADER1)
(see p.1, No. 5)

12V G R B

RGB LED header is used to con-
nect RGB LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting ef-
fects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 39 for for
further instructions on these two

headers.

AMD FAN LED Header
(4-pin AMD_FAN_
LED1)

(see p.1, No. 6)

12V G R B

AMD FAN LED Header is used
to connect RGB LED

extension cable that comes with
AMD heatsink. The cable
connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may

be damaged.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with
A-Series APU and Athlon 2xxGE series APU).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
f o |
' o Step 2

L |
1

Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

I | location to be used.

3 8 A

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

?

to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)

Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)

Intel PCle INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (nvme)

Kingston PCle
SanDisk PCle
Samsung PCle

Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen?2 x4)
SanDisk-SD6PP4M-128G(Gen2 x2)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module.

* M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be
disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
Step 2
/ o / P
f o { Depending on the PCB type and

f ﬂ g length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut
—— location to be used.

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.
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Step 6

to secure the module into place.

% Tighten the screw with a screwdriver
% Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA SATA ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial SATA Crucial-CT240M500SSD4-240GB
EZLINK SATA EZLINK P51B-80-120GB

Intel SATA INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SATA Kingston-RBU-SN§8400S3 / 180GD
Kingston SATA Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
LITEON SATA LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
SanDisk SATA SanDisk-SD6SN1M-128G

SanDisk SATA SanDisk X400-SD8SN8U-128G
SanDisk SATA Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend  SATA Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend  SATA Transcend TS64GMTS400-64GB
V-Color SATA V-Color 120G

V-Color SATA V-Color 240G

WD SATA WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40
WD SATA WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.9 ASRock RGB LED

ASRock RGB LED is a lighting control utility specifically designed for unique individuals with
sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connecting the

LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static, Breathing,

Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_HEADER1) on the

motherboard.

H
B
=
—
—
—

(1]

[ ]

1

= e I =2

- I T

= O OO 1 =

B I L T EI

j HH“H | \‘60%%

]

1] @ o ” Eg  /
— I:I H RGB_HEADERI
nnoac [ O gelelele]

— e R

mmm [[[len OEN  EEHE EHEE

. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-

ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

X
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ASRock RGB LED Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock RGB LED utility. Download
this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style

your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M
Pro4 R2.0 von ASRock entschieden haben - ein zuverlissiges Motherboard, das
konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von ASRock hergestellt wurde.
Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRock Streben nach
Qualitit und Besténdigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden kon-
Q nen, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne Ankiindigung geindert werden. Falls diese Anleitung

irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise

auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses

Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das

von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und

Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0-Motherboard
(Micro-ATX-Formfaktor)

e ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0-
Schnellinstallationsanleitung

e ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0-Support-CD

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung

e 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (Optional)

e 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (Optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Micro-ATX-Formfaktor

Feststoftkondensator-Design

Unterstiitzt AMD-Sockel-AM4-APUs der A-Serie (Bristol
Ridge) und Prozessoren der Ryzen-Serie (Summit Ridge, Raven
Ridge und Pinnacle Ridge)

Digi Power design

9-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt 105-W-Wasserkiihlung (Pinnacle Ridge);
unterstiitzt 95-W-Wasserkiihlung (Summit Ridge); unterstiitzt
65-W-Wasserkiihlung (Raven Ridge)

AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unter-
stittzen DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
und non-ECC, ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge) unter-
stiitzen DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
und non-ECC, ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepuff-
erter Speicher*

APUs von AMDs A-Serie der 7. Generation unterstiitzen
DDR4 2400/2133 non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Raven Ridge), ECC wird nur

mit PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitét-

sliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Bitte beachten Sie Seite 23 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

Systemspeicher, max. Kapazitat: 64GB
15-u-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze
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Erweiter-
ungssteck-
platz (X370M
Pro4 R2.0/
AB350M Pro4
R2.0)

Erweiter-
ungssteck-
platz (A320M
Pro4 R2.0)

Grafikkarte

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge und Pinnacle
Ridge)

¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x16-Modus)*

¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
APUs von AMDs A-Serie der 7. Generation

¢ 1 x PCI-Express-3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x8-Modus)*

o 1 x PCI-Express-2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge)

e 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x8-Modus) (Falls
Sie eine Athlon-2xxGE-Serie-APU nutzen, liuft der PCIE2-
Steckplatz im x4-Modus.)*

¢ 1x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplatz
¢ Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge und Pinnacle
Ridge)
o 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x16-Modus)*
e 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x2-Modus)
APUs von AMDs A-Serie der 7. Generation
¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x8-Modus)*
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x2-Modus)
CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge)
¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x8-Modus)
(Falls Sie eine Athlon-2xxGE-Serie-APU nutzen, lauft der
PCIE2-Steckplatz im x4-Modus.)*
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x2-Modus)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplatz

o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*
o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-R-Serie in APU
der A-Serie*
* Tatsdchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Freigabespeicher von standardmiflig 2 GB. Max.
Freigabespeicher unterstiitzt bis zu 16 GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation
von 32GB Systemspeicher.
e Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und
HDMI
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¢ Unterstiitzt drei Monitore

¢ Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz

¢ Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

¢ Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Aufl6sung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

¢ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe
(12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit
HDMI-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)

¢ Unterstiitzt HDCP mit DVI-D- und HDMI-Ports

¢ Unterstiitzt Blu-ray- (BD) Wiedergabe (Full HD/1080p) mit
DVI-D- und HDMI-Ports

Audio e 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-
Audiocodec)

* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein
HD-Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton
iiber den Audiotreiber aktivieren.

o Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung

e Unterstiitzt Uberspannungsschutz

¢ ELNA-Audiokondensatoren

LAN ¢ PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s
* Realtek RTL8111GR
e Unterstiitzt Wake-On-LAN
e Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
 Unterstiitzt LAN-Kabelerkennung
o Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
¢ Unterstiitzt PXE

Riickblende, e 1x PS/2-Mausanschluss
E/A e 1x PS/2-Tastaturanschluss
¢ 1x D-Sub-Port
¢ 1xDVI-D-Port
¢ 1 x HDMI-Port
e 2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
e 1x USB-3.1 Genl-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen ele-
ktrostatische Entladung)
e 4x USB-3.1-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrosta-
tische Entladung)
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Speicher

Anschluss

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

¢ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
¢ HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon
e 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*
* M2_2, und SATA3_3 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn einer von
ihnen benutzt wird, wird der andere deaktiviert.
e 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-
2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x4
(32 Gb/s) (mit Summit Ridge, Raven Ridge und Pinnacle
Ridge) oder Gen3 x2 (16 Gb/s) (mit APU der A-Serie und
Athlon-200GE-APU)**
e 1x M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-
2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
e 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
e 1 x TPM-Stiftleiste
¢ 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1 x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
¢ 1 x AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen
mit einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Lange von bis
zu 2,5 m.
¢ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
¢ 2 x Gehduseliifteranschliisse (1 x 4-polig, 1 x 3-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* CHA_FANT1 kénnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder
4-poliger Liifter verwendet wird.
e 1x 24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
e 1 x Audioanschluss an Frontblende
e 1 x AMD-LED-Liifter-USB-Stiftleiste (nur beim X370M Pro4
R2.0 / AB350M Pro4 R2.0)
e 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 1 x USB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.1 Genl-

Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
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BIOS- o AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
Funktion grafischer Benutzerschnittstellen

¢ Unterstiitzt ,Plug-and-Play“

e ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

e Unterstiitzt Jumper-frei

e SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

¢ DRAM-Spannungsmehrfachanpassung

Hard- ¢ CPU-/Gehausetemperaturerkennung
wareiiberwa- ¢ CPU-/Gehiuseliiftertachometer
chung ¢ Lautloser CPU-/Gehauseliifter

* CPU-/Gehiuseliifter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
¢ Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, Vcore

Betriebssys- * Microsoft® Windows® 10, 64 Bit
tem

Zertifizierun- e FCC,CE
gen ¢ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstellungen, die
A Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf
die Stabilitit Thres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres Systems beschii-
digen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine
Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe
auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”. Die Abbildung zeigt einen
3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 ,,kurzgeschlossen® sind, wenn eine

Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

N

W G W

Short Open

1.2 2.3
CMOS-l6schen-Jumper m @m
(CLRMOS1) Standard CMOS l6schen

(siehe S. 1, Nr. 19)

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen

und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15
Sekunde, schlieflen Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRMOSI1 5 Sekunden

lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach
der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-
Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor
der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und

Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen Sie
die BIOS-Option ,,Status loschen zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen Gehdiuseein-
griffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 14)

Reset-Taste und

Systemstatusanzeige am Gehéuse
entsprechend der nachstehenden
Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED- . .
HDLED+ Beachten Sie vor Anschlieflen

der Kabel die positiven und
negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Q Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie kinnen die Ab-
schaltung Thres Systems tiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
tiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System lauft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S3-Ruhezu-
stand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder
ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitdt-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschliefien Ihres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 15)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5|V |

Bitte verbinden Sie die Betrieb-
LED des Gehauses und den
Gehéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse <‘°| =] <, Diese vier SATA-III-Anschliisse
(SATA3_1: g F‘_Z) unterstiitzen SATA-Datenkabel
siehe S. 1, Nr. 13) (7:) (% fiir interne Speichergerate mit
(SATA3_2: ;| N $| einer Dateniibertragungsgeschwi
siehe S. 1, Nr. 12) E |- E ndigkeit bis 6,0 Gb/s.
(SATA3_3: » == u *M2_2, und SATA3_3 nutzen
siehe S. 1, Nr. 10) Lanes gemeinsam. Wenn
(SATA3_4: einer von ihnen benutzt wird,
sieche S. 1, Nr. 11) wird der andere deaktiviert.
AMD-LED-Lifter-USB- Diese Stiftleiste dient der
Stiftleiste SED Verbindung des USB-
(nur beim X370M Pro4 P- Anschlusses am AMD-SR3-
R2.0 / AB350M Pro4 R2.0) = Kithlkorper.
(4-polig, USB_5)
(siehe S. 1, Nr. 9)
USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei Stiftleisten an

5.

(9-polig, USB_2_3)
(siehe S. 1, Nr. 17)
(9-polig, USB_2_4)
(siehe S. 1, Nr. 18)

P-
USB_PWR

diesem Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.
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USB 3.1 Gen]1-Stiftleiste vus Es gibt eine Stiftleiste an diesem

Vbus IntA_PB_SSRX-

(19-polig, USB3_3_4) IntA_PA_SSRX- mapsssexe Motherboard. Jede USB 3.1
IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1, Nr. 8) ano IniA_PB_SSTX- Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND unterstitzen.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
Audiostiftleiste N sonces Diese Stiftleiste dient dem
(Frontblende) ‘ - | ouT Rer Anschlieflen von Audiogeriten
(9-polig, HD_AUDIOL1) |O |O an der Frontblende.
(siehe S. 1, Nr. 22) ! QIDIQ
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
OuT2 R
MIC2_R
MIC2_L

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
Q jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.
2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audi-
ostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnah-
melautstdrke) an.

Gehiuseliifteranschliisse FAN_SPEED_CONTROL Bitte verbinden Sie die
(4-polig, CHA_FAN1) CH; ;;f\’/\‘ 65:/522 Liifterkabel mit den
(siehe S. 1, Nr. 23) GND Lifteranschliissen; der
schwarze Draht gehort zum
(3-polig, CHA_FAN2) Erdungskontakt.
(siehe S. 1, Nr. 16) aND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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CPU-Liifteranschluss FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-polig, CPU_FAN1) GND
(siehe S. 1, Nr. 2)

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet einen

FAN_SPEED_CONTROL4-poligen CPU-Liifteranschluss

(lautloser Liifter). Falls Sie

einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schliefSen Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss 8

(8-polig, ATX12V1)

(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet einen
8-poligen ATX-12-V-Netzan-
schluss. Bitte schlief3en Sie es zur
Nutzung eines 4-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1 und
Kontakt 5 an.

RRXD1

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir
serielle Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)

(siehe S. 1, Nr. 21)

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

Dieser Anschluss unterstiitzt
das Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter
und Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die
Plattformintegritt.
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RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig,
RGB_HEADERI1)
(siehe S.1, Nr. 5)

12V G R B

RGB-LED-Stiftleiste dient dem
Anschliefen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermdglicht.

Achtung;: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu diesen
beiden Stiftleisten finden Sie auf
Seite 39.

AMD-Liifter-LED-
Stiftleiste

(4-polig,
AMD_FAN_LED1)
(siehe S.1, Nr. 6)

12VG R B

Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
dient dem Anschluss des mit dem
AMD-Kiihlkérpers gelieferten
RGB-LED-Verlidngerungskabels.
Der Kabelanschluss ermdéglicht
Nutzern die Wahl zwischen ver-
schiedenen LED-Lichteffekten.
Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiadigt werden.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mere ASRock X370M Pro4 R2.0 /
AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0, une carte mére fiable fabriquée
conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué par ASRock.
Fideéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

meére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu

Q de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notifica-
tion préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére,
veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La
liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponi-
ble sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mére ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 (facteur
de forme Micro ATX)

¢ Guide d’installation rapide ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 /
A320M Pro4 R2.0

e CD dassistance ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0

¢ 1 x panneau de protection E/S

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

e 2 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

e Facteur de forme Micro ATX
e Conception a condensateurs solides

e Prend en charge les APU série A (Bristol Ridge) et les CPU
série Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge et Pinnacle Ridge)
AM4 a socket AMD

* Digi Power design

o Alimentation a 9 phases

¢ Prend en charge le refroidissement par eau 105 W (Pinnacle
Ridge) ; Prend en charge le refroidissement par eau 95 W
(Summit Ridge) ; Prend en charge le refroidissement par eau
65 W (Raven Ridge)

e AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

¢ Technologie mémoire double canal DDR4

¢ 4x fentes DIMM DDR4

e Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

e Les processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

e Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) pren-
nent en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133*

o Les APU AMD série A de 7™ génération prennent en charge
les mémoires sans tampon non ECC DDR4 2400/2133*

* Sur les processeurs série Ryzen (Raven Ridge), ECC est pris en
charge uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 23 pour connaitre la prise en charge de
la fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

¢ Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB

¢ Contacts dorés 15 sur fentes DIMM
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Fente
d’expansion
(X370M

Pro4 R2.0/
AB350M Pro4
R2.0)

Fente
d’expansion
(A320M Pro4
R2.0)

Graphiques

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

Processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge et Pinnacle
Ridge)
e 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x16)*
¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)
APU AMD série A de ™ génération
¢ 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x8)*
¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)
Processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 : mode x8) (Si vous
utilisez un APU Athlon série 2xxGE, l'emplacement PCIE2
fonctionnera en mode x4.)*
¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 : mode x4)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
¢ 1x fente PCI Express 2.0 x1
e Prend en charge AMD Quad CrossFireX"" et CrossFireX ™
Processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge et Pinnacle
Ridge)
¢ 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x16)*
¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x2)
APU AMD série A de ™ génération
¢ 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x8)*
¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x2)
Processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 : mode x8)
(Si vous utilisez un APU Athlon série 2xxGE, I'emplacement
PCIE2 fonctionnera en mode x4.)*
¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x2)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
¢ 1x fente PCI Express 2.0 x1
e Carte graphique AMD Radeon" série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*
e Carte graphique AMD Radeon™ série R intégrée dans APU
série A*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée
maximum prise en charge 16 Go.
* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de
mémoire systéme installée.

e Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
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Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @
30Hz

Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP via ports DVI-D et HDMI

Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) Full HD 1080p via
ports DVI-D et HDMI

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892)

*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire dutiliser un

module audio HD pour panneau frontal et d’activer la fonction

audio multicanal via le pilote audio.

Compatible audio Blu-ray Premium
Prend en charge la protection contre les surtensions
Capuchons ELNA Audio

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Realtek RTL8111GR

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la détection de cible LAN

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

1 x port souris PS/2

1 x port clavier PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrosta-
tiques)

1 x port USB 3.1 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

4 x ports USB 3.1 Gen1 (Protection contre les décharges élec-
trostatiques)
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Stockage

Connecteur

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

e 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)
e Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant
/ microphone
* 4 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, prise en charge de RAID
(RAID 0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement a
chaud*
* Lignes partagées M2_2, et SATA3_3. Sil'un des deux est utilisé,
l'autre sera désactivé.
¢ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen3 x4 (32
Go/s) (avec Summit Ridge, Raven Ridge et Pinnacle Ridge) ou
Gen3 x2 (16 Go/s) (avec APU série A et APU Athlon 200GE)**
e 1xsocket M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Gb/s type 2230/2242/2260/2280 touche M
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

¢ 1x embase pour port COM
¢ 1xembase TPM
¢ 1 x prise DEL d’alimentation et haut-parleur
¢ 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
¢ 1 xembase LED de ventilateur AMD
* L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans
LED d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur
maximale de 2,5 m.
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
e 2 x connecteurs pour ventilateur de chassis (1 x 4 broches,
1 x 3 broches) (Controle intelligent de la vitesse du ventilateur)
* CHA_FANI peuvent détecter automatiquement si un ventilateur
3 broches ou 4 broches est utilisé.
¢ 1 x connecteur dalimentation ATX 24 broches
¢ 1 x connecteur d'alimentation 12 V 8 broches
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
¢ 1 x embase USB de ventilateur LED AMD (pour X370M Pro4
R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 uniquement)
e 2xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
e 1xembase USB 3.1 Genl (2 ports USB 3.1 Genl pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systéeme
d’exploitation

Certifications

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

Prend en charge la fonction « Plug and Play »

Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

Prend en charge la configuration Jumpfree

Compatible SMBIOS 2.3

Réglage de la tension DRAM

Détection de la température du processeur/chéssis
Tachéometre ventilateur processeur/chassis

Ventilateur silencieux processeur/chassis

Controle simultané des vitesses des ventilateurs processeur/
chassis

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V; +3,3V,
Vcore

Microsoft®” Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modi-
A fications du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils

doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par

ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du

systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre

tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est
«ouvert ». Lillustration représente un cavalier a 3 broches dont les broches 1 et 2 sont

« court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.

N

W G W

Short Open

1.2 2.3
Cavalier Clear CMOS m @m
(CLRMOS1) Par défaut Fonction Clear CMOS

(voir p.1, No. 19)

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parametres
du systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et
débrancher son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon
de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRMOSI pendant 5
secondes. Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le
BIOS. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apreés une mise a jour du BIOS,
vous devez tout dabord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a
leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les parametres mot de passe, date, heure et

profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Embase du panneau sys-

teme

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur
ces embases ou connecteurs endo era irrémédiabl t votre carte mére.

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de

(PANNEAUT1 a9 broches)
(voir p.1, No. 14)

HDLED-
HDLED+

réinitialisation et le t¢émoin détat
du systeme présents sur le chéssis
sur cette embase en respectant

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton d'alimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chéssis. Vous pouvez config-
urer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille $3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez
le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette emb veillez a parfai t faire
correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d'alimentation
et haut-parleur
(SPK_PLEDI a 7 broches)
(voir p.1, No. 15)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5|V |

Veuillez brancher la DEL
d'alimentation du chéssis et le
haut-parleur du chassis sur ce

connecteur.

Connecteurs Serial ATA3 ®, = Ces quatre connecteurs SATA3
(SATA3_1: g E F‘_Z) sont compatibles avec les cables
voir p.1, No. 13) & & de données SATA pour les
(SATA3_2: ;| N $| appareils de stockage internes
voir p.1, No. 12) E I. |- E avec un taux de transfert
(SATA3_3: o =i=on maximal de 6,0 Go/s.
voir p.1, No. 10) * Lignes partagées M2_2, et
(SATA3_4: SATA3_3. Sil'un des deux est
voir p.1, No. 11) utilisé, l'autre sera désactivé.
Embase USB de ventilateur Cette embase sert & connecter
LED AMD SED le connecteur USB sur le
(pour X370M Pro4 R2.0 P- dissipateur thermique AMD

p p q
/ AB350M Pro4 R2.0 = e SR3.

uniquement)

(USB_5 a 4 broches)

(voir p.1, No. 9)
Embases USB 2.0 URETR Cette carte mere comprend

(USB_2_3 a9 broches)
(voir p.1, No. 17)
(USB_2_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 18)

P-
USB_PWR

deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre

en charge deux ports.
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Embase USB 3.1 Genl

Vbus

Cette carte mére comprend un

Vbus IntA_PB_SSRX-

(USB3_3_4 a 19 broches) IntA_PA_SSRX- mapsssexe connecteur. Chaque embase USB

IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 8) eno maresse 3.1 Genl peut prendre en charge

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX+ GND deux ports.

GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
0
i ND
Embase audio du panneau Fresences Cette embase sert au
frontal ‘ - oure branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 |O |O audio au panneau audio frontal.
broches) ! QIDIQ
‘ [ Tour2_t
(voir p.1, No. 22) J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MIC2_L

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),

&

mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner cor-
rectement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du
chassis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du pan-

neau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventila-
teur du chassis
(CHA_FANTI a 4 broches)
(voir p.1, No. 23)

(CHA_FAN2 a 3 broches)
(voir p.1, No. 16)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Veuillez brancher les cables du
ventilateur sur les connecteurs
du ventilateur, puis reliez le fil

noir a la broche de mise a terre.
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Connecteur du
ventilateur du
processeur
(CPU_FANI1 a
4 broches)
(voir p.1, No. 2)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 7)

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation

ATX 12V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 20)

RRXD1

Cette embase COM1 prend en

charge un module de port série.

Embase TPM
(TPMSI a 17 broches)
(voir p.1, No. 21)

[O]C]— ano

GND —}

S_PWRDWN # —

SERIRQ # —O |O4—+3VSB

O

GND —O[Ol— LADO

LADT 4O |Of4— +3V

LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME

AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

SMB_CLK_MAIN —}

Ce connecteur prend en charge
un module TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systéme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

lintégrité de la plateforme.
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Embase LED RVB
(RGB_HEADER1
a 4 broches)

(voir p.1, No. 5)

12V G R B

L'embase LED RVB sert a con-
necter le cable d'extension LED
RVB qui permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
cable peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 39 pour
des instructions supplémentaires

sur ces deux embases.

Embase LED de VENTI-
LATEUR AMD
(AMD_FAN_LED1

a 4 broches)

(voir p.1, No. 6)

12V G R B

L'embase LED de VENTILATEUR
AMD sert a connecter le cable
d'extension LED RVB fourni avec
un dissipateur thermique AMD.
La connexion par cible permet
aux utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le
cable LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le
cas contraire, le cable peut étre

endommagé.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M
Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi
controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design

robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,
il contenuto di questo manuale sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

eventuali modifiche del presente manuale, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa
scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello
attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piix recenti e di supporto di
CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

o Scheda madre X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 ASRock (fattore
di forma Micro ATX)

¢ Guida rapida di installazione X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0
ASRock

e CD di supporto X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 ASRock

¢ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

® 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Fattore di forma Micro ATX

Design condensatore solido

Supporta APU serie A (Bristol Ridge) e CPU serie Ryzen
(Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge) AMD Socket
AM4

Digi Power design

Potenza a 9 fasi

Supporto di raffreddamento ad acqua 105W (Pinnacle Ridge);
supporto di raffreddamento ad acqua 95W (Summit Ridge);
supporto di raffreddamento ad acqua 65W (Raven Ridge)

AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano
DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non
ECC, senza buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge) supportano
DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non
ECC, senza buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*
Le APU serie AMD 7" Gen A supportano DDR4 2400/2133
non ECC, senza buffer*

* Per le CPU serie Ryzen (Raven Ridge), ¢ supportata solo la me-
moria ECC senza CPU PRO.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti

di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Fare riferimento a pagina 23 per il supporto della frequenza mas-
sima DDR4 UDIMM.

Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
Contatti doro 15 negli alloggi DIMM
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Alloggio
d’espansione
(X370M

Pro4 R2.0/
AB350M Pro4
R2.0)

Alloggio
d’espansione
(A320M Pro4
R2.0)

Grafica

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge e Pinnacle Ridge)
¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x16)*
¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

APU serie AMD 7" A
¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x8)*
¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x8)

(Se si utilizzano APU Anthlon serie 2xxGE, l'alloggio PCIE2
funzionera in modalita x4)
¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
¢ 1xalloggio PCI Express 2.0 x1
e Supporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX ™

CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge e Pinnacle Ridge)
¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x16)*
¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x2)

APU serie AMD 7" A
¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x8)*
¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x2)

CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x8)

(Se si utilizzano APU Anthlon serie 2xxGE, l'alloggio PCIE2
funzionera in modalita x4)
¢ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x2)

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
¢ 1 xalloggio PCI Express 2.0 x1

e Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
e Grafica AMD Radeon™ serie R in APU serie A*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa
massima supporta fino a 16GB.
* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia
installata una memoria di sistema da 32GB.
e Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI
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Audio

LAN

1/0 pannello
posteriore

Supporto di tre monitor

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP con le porte DVI-D e HDMI

Supporto di riproduzione Full HD 1080p Blu-ray (BD) con le
porte DVI-D e HDMI

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892)

* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare un

modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio

multicanale tramite il driver audio.

Supporto audio Blu-ray Premium
Supporta protezione da sovratensione
Cappucci audio ELNA

1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111GR

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto del rilevamento cavo LAN

Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x porta mouse PS/2

1 x porta tastiera PS/2

1 x porta D-Sub

1 x porta DVI-D

1 x porta HDMI

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostat-
iche)

1 x Porta USB 3.1 Genl di tipo C (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)

4 x porte USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche elet-

trostatiche)
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Archiviazione

Connettore

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)
¢ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

® 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0,
RAID 1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug*

*M2_2, e SATA3_3 condividono le corsie. Se uno di essi & utiliz-
zato, l'altro sara disabilitato.

e 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supporta un modulo M.2 PCI
Express tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)
(con Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge) o Gen3 x2
(16 Gb/s) (con APU serie A e APU Anthlon 200GE)**

e 1x M.2 Socket (M2_2), supporto modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
tipo 2230/2242/2260/2280

** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

** Supporta kit ASRock U.2

¢ 1x connettore porta COM
¢ 1x connettore TPM
e 1 x connettore LED alimentazione e altoparlante
e 1 x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
¢ 1 x Collettore LED ventola AMD
*11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un
carico massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.
¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
® 2 x connettori ventola chassis (1 x 4 pin, 1 x 3 pin) (Controllo
intelligente della velocita della ventola)
* CHA_FANI1 sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3
pin o 4 a pin.
¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
¢ 1 x connettore audio pannello frontale
e 1 x collettore USB AMD LED FAN (solo per X370M Pro4 R2.0
/ AB350M Pro4 R2.0)
e 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
¢ 1 x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 2 porte USB 3.1
Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Supporta “Plug and Play”

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

Supporta jumperfree

Supporto di SMBIOS 2.3

Regolazione variabile tensione DRAM

Rilevamento temperatura CPU/telaio

Tachimetro ventola CPU/telaio

Ventola silenziosa CPU/telaio

Ventola CPU/telaio con controllo di varie velocita
Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

A regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclock-
ing o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la
stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema.
Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili
danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato
alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”. L'illustrazione mostra un jumper a 3
pin i cui pinl e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del jumper ¢ posizionato

su questi 2 pin.

: h

W G W

Short Open

1_2 2_3
Jumper per azzerare la CMOS m @m

(CLRMOS1) Predefinito Azzerare la CMOS
(vedere pag. 1, n. 19)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i
parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare
il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio
jumper per cortocircuitare il pin 2 ed il pin 3 su CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia,
non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare

la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e

in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La
password, la data, 1'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene
rimossa la batteria della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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Y

4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare l'interruttore

sistema

(PANELI a9 pin)

dell'alimentazione, l'interruttore

di reset e l'indicatore dello

(vedere pag. 1, n. 14) 1 stato del sistema sullo chassis
su questo header secondo la
HDLED- . P
HDLED+ seguente assegnazione dei pin.

Annotare i pin positivi e negativi
prima di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile config-
urare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):
collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di re-
set per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione
§4 0 quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED
di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo

del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le
assegnazioni del pin corrispondano correttamente.
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Connettore LED
alimentazione e
altoparlante
(SPK_PLEDI1 a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
+5|V |

Collegare i LED alimentazione
e laltoparlante a questo connet-

tore.

Connettori Serial ATA3
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 13)
(SATA3_2:

vedere pag. 1, n. 12)
(SATA3_3:

vedere pag. 1, n. 10)
(SATA3_4:

vedere pag. 1, n. 11)

SATA3_1 SATA3_3
[—1 ——3
I—] [——1
SATA3_2 SATA3 4

Questi quattro connettori SATA3
supportano cavi dati SATA

per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
*M2_2,e SATA3_3

condividono le corsie. Se uno

di essi ¢ utilizzato, l'altro sara
disabilitato.

Collettore USB AMD Questo collettore viene
LED FAN SED utilizzato per il collegamento
(solo per X370M Pro4 P- del connettore USB sul
R2.0 / AB350M Pro4 R2.0) = dissipatore di calore AMD SR3.
(USB_5 a 4 pin)
(vedere pag. 1,n.9)
Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori
o

(USB_2_3a 9 pin)
(vedere pag. 1,n.17)
(USB_2_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

P-
USB_PWR

su questa scheda madre.
Ciascun header USB 2.0 puo

supportare due porte.
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Header USB 3.1 Genl
(USB3_3_4 a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Vbus

Su questa scheda madre cé un
connettore. Ciascun header USB
3.1 Genl puo supportare due

porte.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
GND
PRESENCE #
MIC_RET
‘ ‘OULRET
|O |O
1 o] [¢] )
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
OUT2_ R
MIC2_R
Mic2_L

Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
Q chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti
nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di

controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola telaio

(CHA_FANT a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)

(CHA_FAN2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Collegare i cavi della ventola ai
connettori della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin

di terra.
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Connettore ventola FAN_SPEED Questa scheda madre ¢ dotata

FAN_VOLTAGE_CONTROL

CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

oND | |FAN_SPEED_CONTROL dj un connettore per la ventola

1.2 3 4

della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n.7)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimentazi-
one ATX a 24 pin. Per utiliz-
zare un'alimentazione ATX a
20 pin, collegarla lungo il pin 1
eil pin 13.

Connettore di
alimentazione ATX
dal2V

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12V a 8 pin. Per utiliz-
zare un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1 e il

pin 5.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

RRXD1

Questo header COM1 supporta

un modulo di porta seriale.

Header TPM
(TPMSI a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali

e di garantire l'integrita della
piattaforma.
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Collettore LED RGB
(RGB_HEADERI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

12V G R B

11 collettore LED RGB viene utiliz-
zato per collegare la prolunga LED
RGB, che consente agli utenti di
scegliere tra vari effetti di illumi-
nazione a LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

*Fare riferimento a pagina 39 per
ulteriori istruzioni su questi due

connettori.

Collettore LED AMD FAN
(AMD_FAN_LED1 a 4
pin)

(vedere pag. 1, n. 6)

12V G R B

1l collettore LED AMD FAN

viene utilizzato per collegare la
prolunga LED RGB in dotazione
con dissipatore di calore AMD. 11
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe

danneggiarsi.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 /
A320M Pro4 R2.0, una placa base fiable fabricada segtin el rigurosisimo control de calidad
de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un disefio resistente de acuerdo con el

compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

el contenido que aparece en este manual estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrdn ser actualizados,

este manual sufre alguna modificacion, la version actualizada estard disponible en el sitio
web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa

base, visite nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad

de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 (Factor de
forma Micro ATX)

¢ Guia de instalacién rapida de ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M
Pro4 R2.0

e CD de soporte de ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0

e 1 xescudo panel E/S

e 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 2 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

¢ Factor de forma Micro ATX

¢ Disefio de condensador sélido

¢ Admite APU de la serie A AM4 con z6calo AMD (Bristol
Ridge) y CPU de la serie Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge y
Pinnacle Ridge)

* Digi Power design

* Disefio de 9 fases de alimentacion

¢ Admite refrigeracién por agua de 105 W (Pinnacle Ridge);
admite refrigeracion por agua de 95 W (Summit Ridge);
admite refrigeracion por agua de 65 W (Raven Ridge)

e AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
e 4xranuras DIMM DDR4
e Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria
sin bufer DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC y
no ECC*
e Las CPU de la serie AMD (Summit Ridge) admiten memoria
sin bufer DDR4 3200+ (OC)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
y no ECC*
e Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin
buafer DDR4 3200+ (OC)/2933/2667/2400/2133 no ECC*
e APU de la serie Gen A de la 7° generacién AMD admiten
memoria sin bufer DDR4 2400/2133 no ECC*
* Para CPU de la serie Ryzen (Raven Ridge), ECC solamente se
admite con CPU PRO.
* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Consulte la pagina 23 para conocer las frecuencias maximas
compatibles de DDR4 UDIMM.
¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB
¢ Contacto 15 Gold en ranuras DIMM
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Ranura de
expansion
(X370M

Pro4 R2.0/
AB350M Pro4
R2.0)

Ranura de
expansion
(A320M Pro4
R2.0)

Graficos

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

CPU de la serie AMD Ryzen (Summit Ridge y Pinnacle Ridge)
¢ 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*
¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
APU de la serie A AMD 7°
e 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
e 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPU de la serie AMD Ryzen (Raven Ridge)
e 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)
(Si utiliza una APU Athlon serie 2xxGE, la ranura PCIE2
funcionaré en el modo x4).*
¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

e 1 xranura PCI Express 2.0 x1

o Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX"™

CPU de la serie AMD Ryzen (Summit Ridge y Pinnacle Ridge)
e 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*
¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x2)
APU de la serie A AMD 7°
¢ 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x2)
CPU de la serie AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)
(Si utiliza una APU Athlon serie 2xxGE, la ranura PCIE2
funcionard en el modo x4).*
e 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x2)

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

¢ 1 xranura PCI Express 2.0 x1

o Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en
APU de la serie Ryzen*
e Grificos de la serie R de AMD Radeon™ integrados en APU de
las series A*
* El soporte real puede variar segtin la CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria
maxima compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida méxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
e Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz

Admite DVI-D con una resolucién méaxima de 1920x1200 a 60
Hz

Admite D-Sub con una resolucién maxima de 1920x1200 a 60
Hz

Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con
HDMI)

Compatible con funcién HDCP con puertos DVI-D y HDMI
Compatible con reproduccién Blu-ray (BD) Full HD de 1080p
con puertos DVI-D y HDMI

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek
ALC892 Audio Codec)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, deberd utilizar un médulo

del panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio

multicanal a través del controlador de audio.

Compatible con audio Blu-ray Premium
Admite proteccién contra sobretensiones
Tapas de audio ELNA

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111GR

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostdticas
(ESD)

Admite deteccion de cable LAN

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x puerto de raton PS/2

1 x puerto de teclado PS/2

1 x puerto D-Sub

1 x puerto DVI-D

1 x puerto HDMI

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas elec-
trostaticas)

1 x Puerto USB 3.1 Genl1 de tipo C (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)

4 x Puertos USB 3.1 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
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Almacenami-
ento

Conector

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

e 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/EN-
LACE y LED DE VELOCIDAD)
e Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

® 4 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID

0, RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexién en caliente*
*M2_2,y SATA3_3 comparten carriles. Si cualquiera de ellos estd
en uso, el otro se deshabilitara.

e 1x Zocalo ultra M.2 (M2_1), admite el moédulo PCI Express M.2
de tipo 2242/2260/2280 y clave M hasta Gen3 x4 (32 Gb/s) (con
Summit Ridge, Raven Ridge y Pinnacle Ridge) o Gen3 x2 (16
Gb/s) (con APU de la serie A y APU Athlon 200GE)**

e 1xZbcalo M.2 (M2_2), admite el mddulo SATA3 6,0 Gb/s M.2
de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M

** Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de ar-
ranque

** Admite el kit U.2 de ASRock

¢ 1 x Base de conexiones de puerto COM
e 1x Conector TPM
e 1x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
e 1 x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
¢ 1 x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite
bandas de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una
longitud de hasta 2,5 m.
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méaxima.
¢ 2 x conectores de ventilador del chasis (1 de 4 contactos y 1 de
3 contactos) (Control de velocidad de ventilador inteligente)
* CHA_FANI se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.
e 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
e 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
¢ 1x Conector de audio en el panel frontal
¢ 1 x Base de conexiones USB de ventilador de LED AMD (s6lo
para X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0)
¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
¢ 1x base de conexiones USB 3.1 Genl (admite 2 puertos USB 3.1
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
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Funcién de la e BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de

BIOS

usuario multilingiie
¢ Compatible con “Plug and Play”
¢ Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1
¢ Compatible con Jumper FREE
e Admite SMBIOS 2.3
¢ Miniajuste de voltaje DRAM

Monitor de * Método de sensor de temperatura de la CPU/Chasis

hardware o Tacémetro del ventilador de la CPU/Chasis

SO

¢ Ventilador silencioso para CPU/chasis
¢ Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
o Supervision del voltaje: +12'V, +5V, +3,3 V, Vcore

¢ Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certifica- e FCCyCE

ciones

® Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-

acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta

operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.
H ihl,

No os ninguna responsabilidad por los p darfios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los
contactos, el puente queda “Abierto”. La ilustracién muestra un puente de 3 contactos
cuyo contacto 1y contacto 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos

2 contactos.

N

W G W

Short Open

1.2 2_3
Puente de borrado de CMOS m @m

(CLRMOS1) Predeterminado  Borrado de CMOS
(consulte la pag. 1, n° 19)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacién de la toma de alimentacion. Después
de esperar 15 segundos, utilice un tapa de puente para acortar el contacto2 y el
contacto3 en el CLRMOSI1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo
después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe

de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera
apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasefia,

la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados inicamente si se
retira la pila del CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Cabezal del panel del

sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 14) 1

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard
de forma permanente la placa base.

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el

interruptor y el indicador del

HDLED- .
HDLED+ valores asignados a los contactos

como se indica a continuacion.

Cerciorese de cudles son los

contactos positivos y los negativos

antes de conectar los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sist B

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

estado del sistema del chasis a los
valores de este cabezal, segun los
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LED de alimentacién y
base de conexiones para la
altavoz

(SPK_PLEDI1 de 7
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 15)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5|V |

Conecte el LED de aliment-
acion del chasis y el altavoz del
chasis a esta base de conex-

iones.

Conectores Serie ATA3 ®, = Estos cuatro conectores SATA3
(SATA3_1: g |- g son compatibles con cables de
consulte la pag.1, n° 13) & =l & datos SATA para dispositivos de
(SATA3_2: ;| w $| almacenamiento interno con una
consulte la pag.1, n° 12) E |- E velocidad de transferencia de
(SATA3_3: o =i=on datos de hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pag.1, n° 10) *M2_2,y SATA3_3
(SATA3_4: comparten carriles. Si
consulte la pag.1, n° 11) cualquiera de ellos estd en

uso, el otro se deshabilitara.
Base de conexiones USB Esta base de conexiones
de ventilador de LED se utiliza para enchufar el
AMD PGFD conector USB del disipador
(so6lo para X370M Pro4 E’SB - SR3 AMD.
R2.0 / AB350M Pro4 R2.0) T
(USB_5 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 9)
Cabezales USB 2.0 uss_PWR Hay dos bases de conexiones

(USB_2_3 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17)
(USB_2_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 18)

p-
USB_PWR

en esta placa base. Cada
cabezal USB 2.0 admite dos

puertos.
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Cabezal USB 3.1 Genl

Vbus

Esta placa base tiene otra base de

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4 IntA_PA_SSRX- ma_pe_sser  conexiones. Cada cabezal USB 3.1
IntA_PA_SSRX+ GND
de 19 contactos) ono maresste Genl admite dos puertos.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la Pa’g 1, n° 8) IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
0
. NS -
Cabezal de audio del panel Fresences Este cabezal se utiliza para
frontal ‘ - | ouT Rer conectar dispositivos de audio
(HD_AUDIOL1 |O |O al panel de audio frontal.
de 9 contactos) ! QIDIQ
‘ [ Tour2_t

4 o J_SENSE

(consulte la pag. 1, n° 22) outs n
MIC2_R
MIC2_L

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA

: 1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro

manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Siutiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesa-
rio que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores para el venti-
lador del chasis
(CHA_FAN1

de 4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 23)

(CHA_FAN2
de 3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 16)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Conecte los cables del
ventilador a los conectores del
ventilador y haga coincidir el
cable negro con el contacto de

conexion a tierra.
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AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

Conector del

FAN_SPEED
ventilador de la CPU FANJOUAGE_C%:LROL
(CPU_FANI1 de 4
contactos) 12 34

(consulte la pag.1, N.° 2)

Esta placa base contiene un

FAN_SPEED_CONTROL conector de ventilador (venti-

lador silencioso) de CPU de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 7)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacién 8

ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)

(consulte la pag. 1,n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX de
12V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 4 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 5.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 20)

Este cabezal COM1 admite un
modulo de puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMSI de 17 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 21)

GND —

tO|O4— GND
SERIRQ # —O| O4—+3VSB
O
GaND —O[O]— LADo
LADT O |O— +3V
LAD2 —O| O4— LAD3
[O[Ol— PciRsT #
[o[o1— FrRAME
AN9 —O|Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —}

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —

Este conector es compatible con
el sistema Modulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza
la integridad de la plataforma.
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Cabezal de LED RGB
(RGB_HEADERI
de 4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

12V G R B

La base de conexiones de LED
RGB se utiliza para conectar

el alargador de LED RGB que
permite a los usuarios elegir entre
varios efectos de iluminacion de
LED.

Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 39 para
obtener mds instrucciones sobre

estas dos bases de conexiones.

Base de conexiones de
LED de VENTILADOR
AMD
(AMD_FAN_LED1

de 4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)

12VG R B

La base de conexiones de LED de
VENTILADOR AMD se utiliza
para conectar el alagador de LED
RGB incluido con el disipador
AMD. La conexién del cable
permite a los usuarios elegir entre
diferentes efectos de iluminacion
de LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED del VENTILADOR
con la orientacidn incorrecta

ya que, de lo contrario, el cable

puede danarse.



X370M Pro4 R2.0
AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

1 BBepeHne

Brrarojapym Bac 3a puobpeTeHne Hafje)KHOIT MaTepiHCKoit mwiatel ASRock X370M
Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0, BbIIrycKaeMoii 110J; HOCTOSTHHbIM
CTporuM KoHTporieM Kommanuy ASRock. Ota MaTepuHckas 1aTa obecreunBaeT
BEMKOJIETIHYIO IPOM3BOANTETLHOCTD M OT/IYAETCSA Ha/IeKHOM KOHCTPYKITVeit

B COOTBETCTBIY C TpeOoBaHMAMYU KomnaHuu ASRock B OTHOIIEHNY KayecTBa 1

JONITOBEYHOCTN.

ITo npuuune 06Ho6RCHUS CHEUUPUKAUUU HA MAMEPUHCKYIO NAAIMPOPMY U NPOZPAMMHOZ20
obecneuenust BIOS codepicumoe Hacmosuezo pykosoocmea moxcem Obimb usmeHeHo 6e3
npeosapumentozo yeedomneHus. IIpu usmeHeruu co0epicumo20 HacmMosAUuie20 PyKkosoocmea
€20 06HO8/IEHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3 npedsapumenviozo
yeedomnerust. IIpu Heo6x00UMOCHU MeXHUUECKOI NOO0ePHKU, CBAZAHHOU C MAMEPUHCKOTL
naamoti, nocemume 8e6-caiim u Hailoume Ha HeM UHPOPMALUIO 0 MOOETU UCHOTb3YeMOil
samu mamepumckoil nnamol. Ha ée6-catime ASRock makaie moxicHo Hailmu camvlil nocieoHuil
nepeuenv nodoepuusaemvix VGA-kapm u III1. Be6-catim ASRock hitp://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

e Marepunckas mwiara ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0
(dopm-dakrop Micro ATX)

* Kpatkoe pykoBozicTBO 10 ycTaHoBKe ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 /
A320M Pro4 R2.0

o Jluck ¢ I1O mms ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0

e 1 9KpaH I1aHe/M C HOPTaMy BBOZIA-BbIBOJA

e 2 kabens nepenaun fanHbix Serial ATA (SATA) (npuobperatorcs OT/e/NbHO)

e 2 BunT 151 rHe3fa M.2 (Ipro6peTaoTcs OTAeNbHO)
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1.2 TexHNYeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

e dopm-dakrop Micro ATX
e CxeMa Ha OCHOBE TBEpPHOTEIbHBIX KOH/IEHCATOPOB

¢ Tlopnep>xusarorcs mporeccopst AMD APU cepun A (Bristol
Ridge) u IIIT cepunu Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge u
Pinnacle Ridge) mox coxer AM4

¢ Digi Power design

e Cucrema nuTanms 9

o TloppepxuBaeTcs BOfsAHOE OXIaxpeHme, 105 Bt (Pinnacle
Ridge); ITonneprxiBaeTcs BOfAHOE OXIaXAeHNeE, 95 BT
(Summit Ridge); Ilopep>xupaercs BofAHOE OX/IaX/eHNE,
65 Bt (Raven Ridge)

e AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

¢ JIByxKaHanbHas namaTb DDR4

e 4rHe3ga DDR4 DIMM

e IIpoueccopst AMD cepun Ryzen (Pinnacle Ridge)
HozepXuBaT Moy mamsaTu DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

¢ IIponeccopsr AMD cepun Ryzen (Summit Ridge)
nopaep>kuBatoT Mogyau namaTn DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

e [Iponeccopst AMD cepun Ryzen (Raven
Ridge) noppnep>xusatoT Mopy/m mamsaTu DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133, non-ECC n Unbuffered*

¢ TuGpupnHsle npoueccopst AMD 7" mokorneHst
cepun A ¢ nopgepxkoit DDR4 2400/2133 non-ECC
Hebyepn3oBaHHON MaMATI

*Ilns mponeccopos cepuu Ryzen (Raven Ridge) momynn
namAT ECC noppep>xmuBaercs TonbKo npoueccopamu PRO.

* TononuuTenbHas nHGOpManys npefcrapnena B Crmcke
coBmectmoit mamaTu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

* MakcumanbHble offiep>xuBaeMble yacToTbl DDR4 UDIMM
CM Ha cTp. 23.

o Maxkcumanbubiii 06bem O3Y: 64 I'6
e [losonouennble (15 MKM) KOHTaKTbI cioToB DIMM



X370M Pro4 R2.0

Cnotbl
pacwmpeHus
(X370M Pro4
R2.0 / AB350M
Pro4 R2.0)

Cnotbl
pacwmpeHus
(A320M Pro4
R2.0)

Tpadpunueckasn
nopcucrema

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

IITI cepuin AMD Ryzen (Summit Ridge u Pinnacle Ridge)
e 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxnm x16)*
e 1 cmot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxum x4)
Tu6pupusie nponeccopst AMD 7" nokonenns cepun A
e 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexum x8)*
e 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxnm x4)
IITI cepunn AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxunme x8) (ITpu
ucnonsaoBaruy Athlon cepnn 2xxGE APU cnor PCIE2
pabotaet B pexxume x4.)*
e 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexum x4)

* Ilopfep>KMBAIOTCA B Ka4eCTBe 3arpy304HbIX SSD-mcky Tuna
NVMe.

e 1 cmor PCI Express 2.0 x1

e Topmepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™

ITIT cepuin AMD Ryzen (Summit Ridge u Pinnacle Ridge)
¢ 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxnm x16)*
e 1 cot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxum x2)
Tu6pupusie nponeccopsr AMD 7" nokonenns cepun A
e 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxum x8)*
e 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxnm x2)
ITIT cepunn AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxunme x8) (ITpu
ucnonbzosarny Athlon cepuu 2xxGE APU cnor PCIE2
pabotaer B pexxume x4.)*
e 1 cnot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxum x2)

* TlonmepKMBarOTCA B KayeCTBe 3arpy304HbIX SSD-mcky Tima
NVMe.
e 1 cmor PCI Express 2.0 x1

* Bcrpoennbiit Bupieoazantep AMD Radeon™ cepun Vega B
mpoueccopax APU cepun Ryzen*
e Bcrpoennbiit Bupieoamantep AMD Radeon™ R B
nponeccopax APU cepuit A*
*@akTIdecKas MOfiiep>KKa 3aBUCHUT OT IIPOlieccopa
e DirectX 12, nukcenbHble meiiaepsr 5.0
e O6mmit 06'beM mamATH o ymondanuo 2 I'b.
TMoppmepxnBaeTCst MAaKCHMATIbHbIIT 061IMIT 06beM MaMATH
no 16 T'b.
* JInst MakcuManbHOTO 0611ero o6bema namsati 16 I'b
TpebyeTcs yCTAaHOBUTD CUCTEMHYIO ITaMATb eMKocTbio 32 I'B.
e Tpu Bupeossrxona: D-Sub, DVI-D u HDMI
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3BYK

LAN

MopTbl BBOAA-
BblBOAA Ha
3agHel naHenun

* Tlopmepykka pabOThI C TPeMs MOHUTOPAMMU

¢ Ilogpepxupaercs HDMI ¢ makcuManbHBIM paspelienneMm
1o 4K x 2K (4096x2160) mpu yactote obHOBIEHMs 24 11
(3840x2160 1pu 30 Iix)

¢ Ilogpepxxuaercss DVI-D ¢ MakcMManbHBIM paspelieHneM
1o 1920x1200 mpnm 60 Iy

o Tlopuepxusaercsa D-Sub ¢ MakcuManbHBIM paspelnienieMm
1o 1920x1200 mpnm 60 Ity

o Iloppepxusatorca Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/
uset), xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) yepes opt
HDMI (rpebyercs coorBercTByromuit HDMI-MoHuTOp)

o Tloppepxka ¢pyukyu HDCP 4epes moprsr DVI-D 1 HDMI

¢ Tloppeprxka BociponsBenenns B pexxume Full HD 1080p
Blu-ray (BD) yepes mopter DVI-D n HDMI

e 7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbICOKOIT YeTkocTn HD Audio ¢
3aIUTOI AaHHBIX (ayAuokoziek Realtek ALC892)
*J1ns HacTpoviKM 7.1-KaHaTbHOTO 3BYK BBICOKOI 4€TKOCTH
HD Audio ncnonpsyiite nepesguiorn ayamuonasens HD
U AKTUBUPYIiTe (YHKIMIO MHOTOKAaHAIBHOTO 3BYKa B
ayimoapaiiepe.
¢ Iloppgepxka Premium Blu-ray Audio
® 3ammTa OT MepenajioB HAMPAKEHNA B 9MEKTPUIECKOI CeTn
¢ Konpgencarops aa ayauocucteM ELNA

* PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6ut/c

¢ Realtek RTL8111GR

o [loppmepxuBaercs npobysxpenue o JIBC

e MoHuesaIuTa 1 3alNUTa OT 9MEKTPOCTATHIECKIX
paspssoB

* Tloamep)XnBaeTCs ONpefieNieHNe CeTeBOro Kabes

o Tloppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Tlopnepxusaerca PXE

e 1 mopt PS/2 pna Mprmm

e 1 mopt PS/2 pna xmaBuaTypet

e 1 nopt D-Sub

e 1 mopr DVI-D

e 1 nopr HDMI

e 2 nopra USB 2.0 (c 3auToIt OT 9/IEKTPOCTATUIECKUX
paspsaoB)

e 1Ilopt USB 3.1 Genl tun C (¢ 3amuroii ot
3MEKTPOCTATUYECKIX PA3PAMIOB)

e 4 nopros USB 3.1 Genl (c 3ammToli OT 37I€KTPOCTATUIECKIX
paspsizos)
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3anomMmuHaowme
ycTponcTBa

Pasbembl

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

e 1 mopt JIBC RJ-45 ¢ unpukaropamu («AKTHBHOCTD/
Coennnenne» 1 «CKOPOCTb»)

e Pazpemsr HD Audio: nuseitasiit Bxox / pponTansusie AC /
MUKPOGOH

e 4 mopra SATA3 co CKOpOCTBIO Iepefiaun JaHHbIX 6,0 T6uT/C,
nopgep>kka RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ,
AHCI u «ropsi9ero nogKmodeHns».

* O6uue kanano M2_2, u SATA3_3. Ecin UCIIONIb3YETCA ONUH
U3 3THUX JABYX CTIOTOB, BTOPOIT OyfieT OTK/II0YeH.

e 1 crnor Ultra M.2 (M2_1), mopepxxusaet moayns M.2 PCI
Express Tuma 2242/2260/2280 rutots 1o Gen3 x4 (32 T'6ur/c)
(c Summit Ridge, Raven Ridge u Pinnacle Ridge) ¢ kirogom
M wmt Gen3 x2 (16 I'6ut/c) (c mpoueccopom APU cepun A u
Athlon 200GE APU).**

e 1 cnor M.2 (M2_2), nopaepxusaet Moaynb M.2 SATA3
¢ xmogoM M Ttuma 2230/2242/2260/2280 co cKOpOCTBIO
nepepa4n gaHHbIX 6,0 ['6ur/c

** [lopmep>KuBaOTCA B KauyeCTBe 3arpy304HbIX SSD-yickn Tnma

NVMe

** Tlopnep>xuBaercst kommiekt ASRock U.2.

¢ 1 konopka COM-nopra
e 1 xonogka TPM
® | KO/IOfiKa CBETOAMONHOTO MHAVIKATOpA MITaHNA 1
KOPITyCHOTO [THAMMKA
e 1 konopka cBetopuonHoit RGB-mogcBeTkn
* Tlopmep>KuBaeTcsi CBeTORMOAHAS /IeHTa (MakcuMyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOI MOIJHOCTBIO 70 36 BT).
e 1 KOJIOZIKA /ISl IOJK/TF0YEHSI CBETOMIMO/HOI TIO/ICBETKIA
BeHTUAATOpa AMD.
* Komojka Ji/is1 MOAK/II0YEH S CBETOMMOHOI ITOCBETKI
BeHTIIATOpa AMD mopfiep>KuBaeT CBeTOAVOHBIE IEHTBI
MOILHOCTBIO He 6071ee 36 Barr (3 A) 1 mmmuHOIM 10 2,5 M.
¢ 1 pasbem 1 BeHTUAATOpa oxnaxaenus L1, 4-KoHTaKTHbI
* PagbeM IPOL[eCCOPHOTO BeHTWLATOPA IOAJEePXKIBAET
BEHTIIATOP C MOTpebsieMbIM TOKOM He 6omee 1 A (12 Br).
® 2 pazpema I BeHTUIATOpa Kopiyca (1 X 4-KOHTaKTHBII,
1 x 3-KoHTaKTHBII) ("YMHBIIL" PeryIsaTop CKOPOCTHI
BEHTIIATOPA)
* IIna pazbemoB CHA_FAN1 aBTOMaTm4ecku onpepenseTcs TUIL
MOJK/II0YEHHOTO BEHTU/IATOPA: 3- U/IU 4-KOHTaKTHBIIA.
e 1 paspem mmraHusa ATX, 24-KOHTaKTHBII
e 1 pagbeM nuTaHusA 12 B, 8-KOHTaKTHBI
* 1 ayymuopasbeM A IepejiHelt TaHenn
e 1 xonopka USB mra mopxmodenns BentmasaTopa AMD co
CBETOJIMOJHOIT TIOfICBETKOI (TONMbKO it X370M Pro4 R2.0 /
AB350M Pro4 R2.0)
o 2 komopxy USB 2.0 (4 mopra USB 2.0, ¢ 3auuroit ot
9/IEKTPOCTATUYECKIX PA3PSLOB)
e 1 xonopka USB 3.1 Genl (2 mopta USB 3.1 Genl)
(¢ 3ammMTOI OT 5MEKTPOCTATUYECKIX PA3PSILOB) 93



MapameTpbl e AMI UEFI Legal BIOS ¢ nofiep>kkoit MHOTOsI3bI4HOTO
BIOS rpadurdyeckoro nnTepdeiica

* Tlopmepyxka texuonorun «Plug and Play»

o COBMECTUMOCTD C yIIpaBIeHNEM SHEPronoTpebIeHneM 1o

ACPI 5.1

¢ Ilogpepxxka (byHKuMM JumperFree

¢ Ilogpepxxusaercsa SMBIOS 2.3

e Perynuposka Hanpskenunit DRAM

KonTponb e JlaTuMK TeMIIepaTypsl Ipoleccopa / Kopiyca
o6opyaoBaHuA o TaxoMeTp BEHTHM/IATOPA OXIAXK/EHNA polieccopa /
KopIryca

¢ Tuxas paboTa BEHTHIATOPA OX/IXK/IEHNs Ipolieccopa /
KopIryca

® VYmpaBieHMe CKOPOCTBIO BpallleHNs BEHTUIATOPa
OX/TXKIEHNSA TPOIleccopa / Kopiyca

¢ KonTtponp Hampskenmit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore

OnepaunoHHble e Microsoft® Windows® 10 (64-paspsianast)
CnCTeMbl

Ceptndukauus e FCC,CE
e Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heob6xopum 610K muTaHus,
coorBercTByomuit crangapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgpopmaueil 06 U0enuu MOIHO 03HAKOMUMbCA HA seb-catime: http://www.asrock.com

Credyem yuumvLéam, 4rmo paszon npoueccopa, 6Kmouas usmerenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexuonozuu Untied Overclocking u ucnonv3osanue uHCMpymenmos
A PAa320HA HE3ABUCUMBIX NPOU3BOOUMEneLl, CONPSANCEH C onpedeneHHbiM PUckom. Paszon
npoueccopa Moxerm CHUUMb CMaOUIbHOCHb CUCHEMbL UL 0axce NPUBECIU K
108peNOeHUI0 ee KOMNOHeHMO6 U ycmpoticme. Paszon npoueccopa ocyujecmernsemcs
nonv3osamernem Ha coOCMBeHHbLIL PUCK U 3a coOcmeeHHbLtl cuem. Mol He Hecem
0M6eMCIMBeHHOCb 34 B03MONCHBLIL YUu4epO, BbI36aHHbITE PA320HOM NPOLECCOPA.
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AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHoBKa TIIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IEPEMbIYKA «3aMKHYTa». Ecmu TIEpEeMbIYKa-KO/IMAY0K Ha KOHTAaKThI HE
YCTaHOBJIEHA, IIEPEMbIYKA «PA3OMKHYTa». Ha PUCYHKE ITOKa3aHa 3-KOHTaKTHast TI€peMbIYKa

C 3aMKHYTbhIMI KOHTaKTaMM lu2 IIpM YCTAHOBKE Ha HUX IE€PEMbIYKN-KO/IIIAaYKa.

W G W

1 '

|

Short Open

ITepembrdka coHpoca HaCTpOEK 1.2 2_3

CMOs (o« NG o o
(CLRMOS1) ITo ymomyanuio C6poc nacrpoex CMOS

(cm. cTp. 1, Ne 19)

CLRMOSI ncrnonbayercs s yganenus ganasix CMOS. Yto6sr cOpocuts 1 00HYINTDH
TIapaMeTphl CYICTeMbI Ha HACTPOVKI 10 YMOTIaHNIO, BLIK/TIOYNTE KOMIBIOTED 11
U3BJIEKUTE OTK/TIOYNTE Kabe/b MUTAHNUA OT UCTOUHMKA MUTAHUA. BepianTe 15 cekyH
¥ TIePeMBIYKOIT 3aMKHNITe KOHTAKThI 2 1 3 Ha CLRMOS]1 Ha 5 cexynz. He cOpaceiBaiite
nacrpoitku CMOS cpasy nocne obuosnerns BIOS. ITpu HeobxopnmocTu c6pocutsb
nacrpoitku CMOS cpasy noce obnonerns BIOS cHauaa nmepesarpysure cictemy, a
3aTeM BBIK/IIOUMTE KOMIIbIoTep Hepey copocom HacTpoek CMOS. Yurure, 4T0 I1apois,
7Hara, BpeMs ¥ podu/ib I0Ib30BATE/A IO YMOTYAHUIO COPACHIBAIOTCA TOMBKO B TOM

cty4ae, ec u3Biedb 6arapero CMOS.

C6poc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k onpedesieHuio 8Ckpuimuio kopnyca. Ymo6o
06HYIUMb 3aNUCH NPedblOyu4e20 OnpedenieHUs 6CKPbIMUS KOPRyca, Uchonv3ytime
napamemp Clear Status (O6nynums cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konoakmun [Pa3beMbl, PaCnONIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON
nnare

A

Konogka cucremuoin

TIaHenm

(9-xonrakTHas, PANELI)
(cm. cTp. 1, Ne 14)

Pacnonoxcennvle Ha cucmemMHoiL naame KonooKu u paseemol HE siensiomcs nepemvluKamu.
HEycmuHaBnuBaﬁme HA 9MU KOIOOKU upasbeMm nepembmku-ica/maqxu. Yemanoexka
nepemvi4eK-Konna4Kkos Ha Imu KOMOOKU U pa3vemMvl MOHEM 6bl36aMb HEYCMPAHUMOE
noape}n‘beﬂue CUCMEeMHOLL naamabl.

IopknrounTe pacrnono>xeHHbIe
Ha KOpITyce BBIK/TI0YaTeN b
MUTaHNA, KHOIKY
nepe3arpysKku ¥ MHAUKATOp

COCTOSIHUSA CUCTEMBI K 9TOM

HDLED+ KOJIOfIKE B COOTBETCTBUM C
pacrpefienieHieM KOHTaKTOB,
npuBefieHHbIM Hke. Ileper
MOAK/II0YEHEM Kaberei
OTpefieNnTe TIOMOKUTENbHBIN 1

OTpMHaTEHthIi[ KOHTAKThI.

PWRBTN (xnonka numanus):
TTooxnioueHue KHONKU NUMAaHUs, PACNONONeHHOI HA nepedHeil nanenu Kopnyca. Moo
HACMPOumy nopsA00K BbIKNIOHEHUS CUCEMDbL C UCNONIb30BAHUEM KHONKU NUMAHUAL.

RESET (xnonka nepezazpysxu):

TTooxnioueHue KHONKU nepe3azpy3Ki CUCMeMbl, PACNONIONEHHO HA nepedHell naHeau Kopnyca.
Hasmume KHONKy nepe3azpysku, 4mo0vi nepe3anycmumo KOMnolomep, ecii OH 3asuc U
HOPMa/lebﬂ; 3aﬂyEK HEB0O3MOMEH.

PLED (c6emo0uo0mviii uHOUKAMOP NUMaHus cCucmemot):

TTooxniouenue UHOUKAMOoPa COCMOAHUS, PACHOZIONEHHO20 HA hepedHell naHeau Kopnyca.
Ceemoduodnvlil uHOUKamop 2opum, K020a cucmema pabomaem. Koeda cucmema Haxodumcs 8
pedxcume oxcudarnus S3, ceemoouod mueaem. Kozda cucmema HaxoOUmcs 8 pescume onuoaHus
S4 unu svixnoena (S5), c6emoduod He zopum.

HDLED (c 7] PP JHeecmK0zo Oucka):
Ilookniouerue c6emoduo0H020 UHOUKATNOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepedreti nanenu. CéemooduoOHvLil UHOUKAMOP 20pUM, K020a HeCmKULl OUCK BbLNONHACM

CHUMBLBAHUE UIU 3ANUCH OAHHDLX.

Ilepednsist nanenv moxcem Gbimp PasHOLL HA PASHBLX KOPHYCAX. B 0cHoBHOM nepedmss namens
8KII0UAEN 8 Ce05T KHONKY NUMAHUS, KHONKY Nepe3azpy3Ku, C8emodUoOHbLIl UHOUKAMOP
NUMAanHUs, c6emoOU0OHbII UHOUKAMOP PAGOMbL HechKo20 Oucka, ounamux u m. 0. Ilpu
nOOKIOHeH U nepeodHell naHenu K amoii Kono0Ke npasuivHo noOKm0Uaiime nposooa Kk
KOHmMaKmam.
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Konozika ceeropyoHOro SPEAKER
DUMMY

VHJMKATOPA IIMTAHUA 1 DUMMY

JAMHAMUKA KOpITyca sV |

(7-KOHTaKTHasi,

[TpenHasHaueHa i
TOJ[K/IIOYEHISI CBETOVIOIHOTO
VH[IKAaTOPa MUTaHNA 1

AMHaMIKa KopIryca.

4
SPK_PLED1) Cl) |

PLED+
(em. ctp. 1, Ne 15) PLED+

PLED

Pazpemsr Serial ATA3 ®, = OTH YeTbIpe pasbeMa
(SATA3_1: g |- F‘_Z) SATA3 nmpepHa3Ha4YeHBI /L
cm. cTp. 1, Ne 13) (7:) t% nopkmouenns kabeneit SATA
(SATA3_2: ;| $| BHYTPEHHIX 3alIOMVHAIOLINX
cm. cTp. 1, Ne 12) E I. |- E YCTPOJICTB I Iepefiaun JaHHbIX
(SATA3_3: o =i=on €O CKOpPOCTBIO 110 6,0 T6ur/c.
cm. crp. 1, Ne 10) * O6uue kananb M2_2, n
(SATA3_4: SATA3_3. Ecnn ucnonbayercs

cm. crp. 1, Ne 11)

OJITH U3 3TUX [BYX C/IOTOB,

BTOpOIt 6yIeT OTK/TIOUeH.

Konogka USB s

TIOK/TIOYEH ST GND
P+

BeHTUAATOPa AMD b

o USB_PWR
CO CBETOAMOJHOM -

TIOJICBETKOL

(Tonbko s X370M Pro4
R2.0 / AB350M Pro4 R2.0)
(4-xonrakrtHas, USB_5)

(em. cTp. 1, Ne 9)

ITa KOMoAKa CITYKNUT J/I
ToAK/IoYeHnsA pasbema USB
Ha kynepe AMD SR3.

Kononxu USB 2.0 USB_PWR
(9-xonTakToB, USB_2_3) T
(em. cTp. 1, Ne 17)
(9-xonrakTHas, USB_2_4) 1
(cm. cTp. 1, Ne 18)

P-
USB_PWR

Ha marepunckoit nate
VIMEEeTCS JiBe KOMOMKIA.
Kaxxgas komogka USB 2.0

TIOAAEPKMBAET [IBa IIOPTA.
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Komopgku USB 3.1 Genl

Vbus

Ha MaTepMHCKOI‘;I IU1aTe UMEETCA

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-KoHTaKTHa, IntA_PA_SSRX- ima_pe_ssrxr OJTHA KoJofika. Kaykziast konmopika
IntA_PA_SSRX+ GND
USB3_3_4) GND IntA_PB_SSTX- USB 3.1 Genl noajep>xuBaet sa
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(CM. cTp. 1, Ne 8) IntA_PA_SSTX+ GND nopTa.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
T
7 GND
AypyoKomnofKa repeHeit Presences Sra KO/IofKa IIpefHa3HauyeHa
TTaHe/n ‘ "ouuem JULSL TIOIK/TIOYE€H ST
(9-KOHTaKTOB, |O |O ayAMOYCTPOJICTB K IepefHert
HD_AUDIO1) ! QUOIQ ayIuonaHes.
‘ [ Tour2_t
(M. cTp. 1, Ne 22) J_SENSE
out2 R
MIC2_ R
MIC2_L

1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeuieruss nodoepicusaen PyHKyu0 pacnosHA6aHUs pasvema,
HO 0711 e NPABUIbHOIL Pabombl Heo6xX00UMO, 4mMobbL NPosoO NAHeNU KOPHYca no0depiUsas

nepedawy cuzranos HDA. VincmpyKuuu no ycmanoske cucmembi CM. 6 ImMom pyKoeodcmee

u pyxosodcmee Ha Kophyc.

2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonarenu AC’97 nodknouume ee k ayouokonooke nepeoHer

naenu, Kak ykazaxo oasuee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxnmouume Audio_R (RIN) x OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITookniouume nposod 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko ons ayouonaHeni 6vic0K020
paspewenus. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC'97 ux nooko4ams He HyjiHo.

E. Ymo6vt axmusuposamv nepednuii mukpooH, nepeiidume Ha éxnadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkocmo

3anucu,).

PasbeMbl BEeHTUISITOPOB
Kopiyca

(4-xoHTaKTa,
CHA_FAN1)

(M. cTp. 1, Ne 23)

(3 KOHTAKTOB,
CHA_FAN2)
(cm. cTp. 1, Ne 16)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

ITpenHasHaueHBI /LA
MOJIK/TI0OYeH NS Kaberein
PpasbeMOB BEHTUIATOPOB
U TIOZIK/TIOYEHIII YePHOTO

IIpOBOJiA K 3a3€MJIEHIIO.
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Pazbem

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND

BEHTU/IATOpA
OXJTQXK/IEHUST
mporieccopa
(4-xonrakra, CPU_FAN1)
(em. cTp. 1, Ne 2)

FAN_SPEED_CONTROL

ITa MaTepuHCKas IUIaTa CHabKeHa
4-KOHTAKTHBIM Pa3’beMOM /IS
Manommeuero BeHT]/IIIfITOpa
LITI. Ecnu BbI cobupaeTtech
TMOJK/IIYNUTD 3-KOHTAKTHBIN
BeHT]/I]'I?ITOp OXJTaXKIeHMA
Ipoleccopa, MOJK/II0YaiiTe ero K

KOHTaKTam 1-3.

Paspem nuranus ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI1)

(em. cp. 1, Ne 7)

Jra MaTepyHCKas I1aTa
OCHallleHa 24-KOHTAaKTHBIM
paszbemom mmrarust ATX. Yro6s!
UCNO0/b30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem muraHusa ATX,
TIOIK/TIOYUTE €ro BIO/Ib KOHTAKTa

1 u xoHTaKTa 13.

Paszbem nutanus s -

ATX 12B EEEN

(8-konTakToB, ATX12V1) OO0
4 1

(em. cTp. 1, Ne 1)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
cHab>KeHa 8-KOHTAKTHBIM
paszbemoM muranusa ATX

12 B. Yto6sI 1CIONB30BATH
4-KOHTaKTHbI} pagbeM NUTAHUA
ATX, nmogkimodnuTe ero BIOIb

KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Komogka
TIOC/Ief{OBaTeIbHOIO OPTa
(9-konTakTHasgz, COM1)
(em. cTp. 1, Ne 20)

Konongxa COM1 nopaepxusaer
TIOZIK/TIOYeHe MOJTY/IA

IIoCnmefoBaTe/IbHOro MopTa.

Konogka TPM
(17-xonTtakros, TPMS1)
(cm. cTp. 1, Ne 21)

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
HO|O— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

ITOT paszpem obecrednBaeT
nopepKKy cucremsl Trusted
Platform Module (TPM), xotopas
crioco6Ha 06ecreynThb HaleXKHOe
XpaHeHue Kmoueit, 1udpoBbix
cepTnnKaTOB, MaponIeit n
nmanabix. Cucrema TPM takske
TIOBBIIIAET YPOBEHD CETEBOM
6€30I1acHOCTH, 3aLUIIAEeT
111pOBBIE NIEHTUPUKATOPDI

u obecreunBaer 1eI0CTHOCTh

TIaTOPMBIL.
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Konopxa cBetonmonHoi
RGB-nopcBeTkn
(4-xoHTaKTHas,
RGB_HEADERI1)

(Cm. crp.1, Ne 5)

12V G R B

Konopka cBeTommogHo
RGB-nopcBeTKY CITy>KUT [/
HOJK/IIOYEHVIS Y/IMHUTEILHOTO
kabensa ceeropmonHoi RGB-
IIO[ICBETK, KOTOPasi IO3BOJIAET
peanusoBarh pasInyHbIe
cBeTOBbIE 3P PEKTHI.

Baumanmne! Kareropmyeckn
3aIpelaeTcsa NOAKIIYATh
Kabenpb cBeToanogHoit RGB-
TOACBETKH C HApyIIeHIeM
IO/LIPHOCTY, TAK KaK 9TO MOXKET
IIPUBECTH K ero MOBPEeKAEHIIO.
* [lonomHUTeIbHbIE CBEIeHUS

00 MCII0/Ib30BAHNUM ITUX JBYX

KOJIOIOK CM. Ha cTp. 39.

Konopnka s
TIOJIKITIOYEH NS
CBETOJMOHOI HOJICBETKN
BeHTUNATOpa AMD.
(4-xOHTaKTHas,
AMD_FAN_LED1)

(Cm. cTp.1, Ne 6)

12VG R B

Kormozixa a1 mopKmogeHy
CBETOJIVIOIHO OACBETKI
BeHTMnATOpa AMD ciyxut s
TOAK/TIOYEHVA YITMHITETBHOTO
Kaberis CBeTOIMOHOI
RGB-nopcBeTKn, KOTOPBIt
nocTaBAeTcA ¢ Kynepom AMD.
ITopK/TI0uMB 3TOT Kabe/lb, MOKHO
pas/indHble CBeTOBBIE 3 (HEeKTHI.
Buumanmne! Kareropuyeckn
3anpeniaeTcs MOAKIYaTh
Kabenb CBEeTOMOTHOI
TIO/ICBETKN BEHTUIATOPA C
HapyIeHneM IOTAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKeT IPUBECTH K €T

MIOBPEXIEHNIO.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa made ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 /
A320M Pro4 R2.0, uma confiavel placa mae ASRock produzida sob rigoroso controle
de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com
um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar

produtos de qualidade e resistentes.

contetido deste manual estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. No caso de ocorrerem

Q Como as especificagdes da placa principal e o software do BIOS poderao ser atualizados, o

modificagdes neste manual, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem
aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o
nosso site para obter informagaes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé
também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site

da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-mie ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 (Micro
ATX Form Factor)

¢ Guia de Instalagdo Répida da ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M
Pro4 R2.0

e CD de Suporte do ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0

o 1x Painel de E/S

e 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagoes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

e Micro ATX Form Factor

¢ Design de condensador solido

e Suporta soquete AMD série-A AM4 APUs (Bristol Ridge) e
CPUs série Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge)

* Digi Power design

¢ Design com 9 fases de alimentagio

* SuportA 105W Water Cooling (Pinnacle Ridge); Suporta 95W
Water Cooling (Summit Ridge); Suporta 65W Water Cooling
(Raven Ridge)

e AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

* Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

e 4x Slots DIMM DDR4

e CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3200+(OC)/
2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & ndao-ECC, memdria un-
buffered*

e CPUs série AMD (Summit Ridge) suporta DDR4 3200+(OC)/
2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & nido ECC, memdria un-
buffered*

e CPUs série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4 3200+(OC)/
2933/2667/2400/2133 nao ECC, memoria un-buffered*

e APUs AMD 7 Ger Série A suportam DDR4 2400/2133 nio
ECC, sem memdria intermedidria*

* Para CPUs série Ryzen (Raven Ridge), ECC s6 é suportado com
CPUs PRO.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informacao. (http://www.asrock.com/)

* Por favor consulte a pagina 23 para suporte de frequéncia
maxima DDR4 UDIMM.

¢ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

¢ Contato em Ouro 15y nos slots DIMM
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Slot de
expansao
(X370M

Pro4 R2.0/
AB350M Pro4
R2.0)

Slot de
expansao
(A320M Pro4
R2.0)

Graficos

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

CPUs AMD Série Ryzen (Summit Ridge e Pinnacle Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
APUs AMD 7' Série A
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPUs AMD Série Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8) (Se vocé usa
Athlon série 2xxGE APU, o slot PCIE2 operard em modo x4.)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
¢ 1xslots PCI Express 2.0 x1
e Suporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX"™

CPUs AMD Série Ryzen (Summit Ridge e Pinnacle Ridge)
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x2)
APUs AMD 7 Série A
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x2)
CPUs AMD Série Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 modo) (Se vocé usa
Athlon série 2xxGE APU, o slot PCIE2 operard em modo x4.)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x2)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagdao
¢ 1 x slots PCI Express 2.0 x1

e AMD Radeon™ Integrado Série Vega Graficas na Série Ryzen
APU*
e AMD Radeon™ Integrado Série R Gréfica em Séries A APU*
* Suporte atual pode vairar por CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria compartilhada padriao 2GB. Memoria compartilhada
max suporta até 16GB.
* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de
memoria de sistema instalado.
e Trés opgdes de saida de gréficos: D-Sub, DVI-D e HDMI
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Audio

LAN

E/S do painel
posterior

¢ Suporta configuragao com trés monitores

e Suporta HDMI com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

e Suporta DVI-D com resolu¢ao méxima de até 1920x1200 @
60Hz

¢ Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 @
60Hz

¢ Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC
e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessirio
um monitor compativel com HDMI)

e Suporta HDCP com Portas DVI-D e HDMI

¢ Suporta reprodugao Full HD 1080p Blu-ray (BD) com Portas
DVI-D e HDMI

e Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
4udio Realtek ALC892)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessdrio usar um médulo
de dudio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-

canal pelo driver de dudio.

¢ Suporte audio Blu-ray superior
¢ Suporta Protegdo de Sobretensao
e Fones de Audio ELNA

¢ LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1

¢ Realtek RTL8111GR

¢ Suporta Wake-On-LAN

* Oferece Suporte a Protegio de Relampago/ESD
¢ Suporta Detecgao de Cabo LAN

o Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Suporta PXE

¢ 1x Porta PS/2 para mouse

¢ 1x Porta PS/2 para Teclado

e 1xPorta D-Sub

e 1x Porta DVI-D

e 1x Porta HDMI

e 2x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)

e 1xPorta USB 3.1 Genl Tipo C (Suporta Protegao ESD)
e 4 x Portas USB 3.1 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)
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Armazena-
mento

Conector

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

e 1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)
o Fichas de daudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

e 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suportaRAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHC e Conexio a Quente*

*M2_2, e SATA3_3 compartilham vias. Se qualquer um deles estiver
em uso, o outro serd desativado.

* 1x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Tecla M Key tipo
2242/2260/2280 M.2 PCI Express modulo até Gen3 x4 (32 Gb/s)
(com Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge) ur Gen3 x2
(16 Gb/s) (com A-Series APU e Athlon 200GE APU)**

e 1xSoquete M.2 (M2_2), suporta médulo Chave tipo
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s

** Suporta NVMe SSD como discos de inicializa¢do

** Suporta Kit ASRock U.2

¢ 1 x Suporte porta COM
¢ 1 x Plataforma TPM
e 1x LED de alimentagao e Cabegote de Autofalante
e 1 x Cabegote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
¢ 1 x Cabegote de LED Fan AMD
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
e 2 conectores ventilador chassis (1 x 4 pinos, 1 x 3 pinos)
(Controle de Velocidade da Ventoinha Inteligente)
* CHA_FANI1 podem detectar automaticamente se ventoinha de 3
pinos ou 4 pinos estd em uso.
¢ 1 x Conector alimentagao ATX 24 pinos
¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal
¢ 1x Plataforma AMD LED Fan USB (para X370M Pro4 R2.0 /
AB350M Pro4 R2.0 apenas)
¢ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)
¢ 1 x Plataforma USB 3.1 Genl (Suporta 2 portas USB 3.1 Gen1)
(Suporta Protegao ESD)
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Funcgées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificagoes

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
Suporta “Plug and Play”

ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
Suporta jumperfree

Suporte SMBIOS 2.3

Multi-ajuste de Voltagem da DRAM

Sensor de temperatura da CPU/Gabinete

Tacoémetro da Ventoinha da CPU/Gabinete

Ventilador silencioso de CPU/Chassis

Controle de multi velocidade da Ventoinha da CPU/Gabinete
Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimen-
tagdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
A das definicées na BIOS, a aplicagao de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao

de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade

do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele

deve ser realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos
causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de
jumper nos pinos, o jumper é "Aberto". A imagem mostra um jumper de 3 pinos cujos

pinol e pino2 estdo "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.

N

W G W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS 1.2 2_3
(CLRMOS1) (e COENNE) o o
(ver p.1,N.° 19) Padrao Apagar CMOS

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto do pino 2 e do pino3 no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague
0 CMOS logo apds ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS
logo apds ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e
voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e

perfil padrao do usudrio serao apagados sé se a bateria CMOS for removida.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢io do

BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusio no chassis.

107



108

1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de Ligue o botdo de alimentagao,

sistema o botdo de reinicializa¢do e o
(PAINEL1 de 9 pinos) indicador do estado do sistema
(ver p.1, N.o 14) 1 no chassi deste suporte, de
acordo com a descri¢do abaixo.
HDLED- . e
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBTN (Botdo de alimentagio):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdao de reinicializagdo):

Conecte o botao de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentacao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sis-
tema estiver nos estados de suspensdo S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver
no estado de suspensdao S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo,
um LED de alimentagio, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao
conectar seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios
e 0s pinos correspondem de forma correta.
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LED de alimentagéo e
Cabecote de Autofalante
(SPK_PLED1 de 7 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5|V |

Conecte o LED de alimentagdo
do chassi e o autofalante do

chassi a este cabegote.

Conectores série ATA3 N =] < Estes quatro conectores SATA3

(SATA3_1: g F‘_Z) suportam cabos de dados

ver p.1, N.° 13) & & SATA para dispositivos de

(SATA3_2: ;| w $| armazenamento interno com

ver p.1, N.° 12) E |- E uma taxa de transferéncia de

(SATA3_3: o =i=on dados de até 6,0 Gb/s.

ver p.1, N.° 10) *M2_2,eSATA3_ 3

(SATA3_4: compartilham vias. Se

ver p.1, N.° 11) qualquer um deles estiver em
uso, o outro serd desativado.

Plataforma AMD LED Fan Este cabegote é utilizado para

USB conectar o conector USB ao

(para X370M Pro4 R2.0 pGlV ’ Dissipador de calor AMD SR3.

/ AB350M Pro4 R2.0 -

apenas) 1

(USB_5 de 4 pinos)

(ver p.1,N.29)

Plataformas USB 2.0 use_PWR Ha dois cabegotes nesta placa-

(USB_2_3 de 9 pinos)
(ver p.1,N.217)
(USB_2_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.218)

mae. Cada suporte USB 2.0

pode suportar duas portas.
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Plataforma USB 3.1 Genl
(USB3_3_4 de 19 pinos)
(ver p.1,N.° 8)

Vbus

Hé um cabegote nesta placa-mae.
Cada suporte USB 3.1 Genl pode

suportar duas portas.

Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.222)

&

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
GND
PRESENCE #
MIC_RET
‘ ‘OULRET
|O |O
1 o] [¢] )
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
our2 R
MIC2_R
Mic2_L

Este suporte destina-se a
conexao dos dispositivos
de dudio no painel de dudio

frontal.

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso

manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Conectores da Ventoinha
do Chassi

(CHA_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.223)

(CHA_FAN?2 de 3 pinos)
(ver p.1,N.2 16)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Por favor, conecte os cabos do
ventilador aos conectores do
ventilador e corresponda o fio

preto no pino terra.
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Conector da
Ventoinha da CPU
(CPU_FAN1

de 4 pinos)

(ver p.1,N.22)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

Esta placa mae inclui um conec-

GND | |FAN_SPEED_CONTROL tor de ventilador da CPU (Venti-

1.2 3 4

lador silencioso) de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentag¢ao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.27)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentacdo ATX de 24
pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.0 1)

Esta placa-maée inclui um conec-
tor de alimentac¢do de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagdo ATX de 4 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

RRXD1

Este suporte COM1 recebe um

mddulo da porta serial.

Suporte TPM
(TPMSI1 de 17 pinos)
(ver p.1,N.221)

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

Este conector suporta um
sistema com Mddulo de
Plataforma Confiavel (TPM), que
pode armazenar com seguranga
chaves, certificados digitais,
senhas e dados. Um sistema
TPM também ajuda a melhorar
a seguranga de rede, a proteger
identidades digitais e a garantir a

integridade da plataforma.
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Cabecote de LED RGB
(RGB_HEADERI de 4
pinos)

(ver p.1,N.°5)

12V G R B

Cabegote RGB LED é usado para
conectar o cabo de extensdo

de LED RGB que permite aos
usudrios escolher entre varios efei-
tos de iluminagao LED.

Atengao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 39 para mais
instrucdes sobre estes dois ca-

begotes.

Cabegote de LED FAN
AMD
(AMD_FAN_LED1 de 4
pinos)

(ver p.1,N.c6)

12V G R B

Cabegote de LED FAN AMD ¢é
usado para conectar o cabo de
extensdo de LED RGB que vem
com dissipador de calor AMD.
A conexdo de cabo permite aos
usudrios escolher entre varios efei-
tos de iluminagdo de LED.
Atencao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 /
A320M Pro4 R2.0, niezawodnej plyty gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywana
przez firme ASRock, rygorystyczng kontrolg jakoéci. Plyta ta zapewnia doskonaty jakos¢
dzialania i solidng konstrukcje, spelniajaca zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania

produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zostac zaktualizow-
ane, zawartos¢ tego podrecznika moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypad-
ku jakichkolwiek modyfikacji tego podrecznika, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna

na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wy Jjest pomoc
techniczna w odniesieniu do tej plyty gléwnej, nalezy odwiedzic strong internetowg w
celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej
ASRock, mozna takze pobrac listg najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona
internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

¢ Plyta gléwna ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0
(Wspdtczynnik ksztattu Micro ATX)

o Skrécona instrukeja instalacji ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M
Pro4 R2.0

e Pomocnicza ptyta CD ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4
R2.0

¢ 1 x ostona panelu Wejécia/Wyjscia

¢ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

e 2x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

o Wspolczynnik ksztaltu Micro ATX

¢ Konstrukcja kondensatorami statymi

* Obstuga APU serii AMD Socket AM4 A (Bristol Ridge) i
CPU serii Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge oraz Pinnacle
Ridge)

¢ Digi Power design

e Sekcja zasilania 9 Power Phase Design

¢ Obstuga chlodzenia wodnego 105W (Pinnacle Ridge);
Obstuga chlodzenia wodnego 95W (Summit Ridge);
Obstuga chtodzenia wodnego 65W (Raven Ridge)

e AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
¢ AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

¢ Technologia pamigci Dual Channel DDR4

* 4x gniazda DDR4 DIMM

e Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamig¢ niebuforowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Summit Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamieg¢ niebuforowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamieg¢ niebu-
forowana*

o Seria APU A AMD 7-¢j generacji z obstuga DDR4
2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Raven Ridge), ECC jest obstugiwana
tylko z CPU PRO.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)

* Sprawdz strone 23 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

o Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB
e 15 pozlacane styki w gniazdach DIMM
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Gniazdo rozsz-
erzenia (X370M
Pro4 R2.0/
AB350M Pro4
R2.0)

Gniazdo rozsz-
erzenia (A320M
Pro4 R2.0)

Grafika

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

Procesor serii AMD Ryzen (Summit Ridge oraz Pinnacle
Ridge)
¢ 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x16)*
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)
Seria APU A AMD 7-ej generacji
¢ 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x8)*
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)
Procesor serii AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x8) (W
przypadku korzystania z Athlon serii 2xxGE APU, gniazdo
PCIE2 bedzie dziata¢ w trybie x4.)*
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
¢ 1 x gniazdo PCI Express 2.0 x1
e Obstuga AMD Quad CrossFireX" i CrossFireX"™

Procesor serii AMD Ryzen (Summit Ridge oraz Pinnacle
Ridge)
* 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x16)*
¢ 1 x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x2)
Seria APU A AMD 7-ej generacji
¢ 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x8)*
¢ 1 x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x2)
Procesor serii AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x8) (W
przypadku korzystania z Athlon serii 2xxGE APU, gniazdo
PCIE2 bedzie dziata¢ w trybie x4.)*
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x2)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
* 1x gniazdo PCI Express 2.0 x1

o Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon" serii Vega w
APU serii Ryzen*
e Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii R w
APU serii A*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Pamigc wspotdzielona, domyélnie 2GB. Maksymalnie
pamiec¢ wspotdzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspéldzielona 16GB wymaga
zainstalowania 32GB pamigci systemowe;.
¢ Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
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Audio

LAN

Tylny panel
Wejscia/Wyjscia

Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 24Hz / (3840x2160) przy 30Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczoécig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i

HBR (High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP z portami DVI-D i HDMI

Obstuga odtwarzania Blu-ray (BD) Full HD 1080p z portami
DVI-D i HDMI

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio
Realtek ALC892)

* Aby skonfigurowa¢ dzwigk 7.1 CH HD wymagane jest uzycie

modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkgji dzwigku

wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.

Obstuga audio Blu-ray Premium
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
Nasadki audio ELNA

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111GR

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycz-
nymi/ESD

Obstuga wykrywania kabla LAN

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x port myszy PS/2

1 x port klawiatury PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.1 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia
ESD)

4 x porty USB 3.1 Gen1 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
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e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
¢ Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

Przechowywanie * 4xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1
i RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug*
* Sciezki wspoldzielone przez M2_2 i SATA3_3. Jezeli ktérakol-
wiek z nich jest uzywana, pozostata zostanie wyltaczona.
¢ 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga M Key typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32
Gb/s) (z Summit Ridge, Raven Ridge oraz Pinnacle Ridge)
lub Gen3 x2 (16 Gb/s) (z APU serii A oraz Athlon 200GE
APU)**
¢ 1 xgniazdo M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

Ziacze e 1 x zlycze gtéwkowe portu COM
o 1 x zfgcze gtéwkowe TPM
¢ 1xdioda LED zasilania i ztacze glowkowe glosnika
¢ 1 x zfgcze gtowkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
o 1 x zfacze gtéwkowe LED wentylatora AMD
* Z1acze gtéwkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski LED
o maksymalnym obcigzeniu 3A (36W) i dtugosci do 2,5 m.
¢ 1 x zfgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Z1acze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
¢ 2 x zkacze wentylatora obudowy (1 x 4-pinowe, 1 x 3-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* CHA_FANI moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany
jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
¢ 1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX
¢ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1 x zfgcze audio na panelu przednim
o 1 x zfgcze gtéwkowe wentylatora LED AMD (tylko dla
X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0)
o 2 x zfgcza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
¢ 1x porty gtowkowe USB 3.1 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.1
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)
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Funkcja BIOS o Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI
¢ Obstuga “Plug and Play”
e Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1
¢ Obstuga bezzworkowa
¢ Obstuga SMBIOS 2.3
¢ Wielokrotna regulacja napiecia DRAM

Monitor sprzetu ¢ Wykrywanie temperatury procesora/obudowy
e Tachometr wentylatora procesora/obudowy
e Cichy wentylator procesora/obudowy
o Sterowanie wieloma predkosciami obrotowymi wentylatora
procesora/obudowy
¢ Monitorowanie napiecia: Napigcie rdzenia Vcore +12 V, +5'V,

+3,3V
System opera- * Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
cyjny
Certyfikaty e FCC,CE

* Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie

A z regulacjg ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub
uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywaé
na stabilnos¢ systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzqdzeri sys-
temu. Powinno to zosta¢ zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe
uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”. Ta ilustracja pokazuje 3-pinowg zworke, ktorej pinl i pin2 sg “Zwarte”, a

nasadka zworki jest umieszczona na tych 2 pinach.

N

W G W

Short Open

Zworka usuwania danych z 1_2 2_3

pamigci CMOS m @m

(CLRMOS1) Domyslne Usunigcie danych z pamigci CMOS

(sprawdz s.1, Nr 19)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowal parametry systemu do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadki zworki do
zwarcia pindw pin2 i pin3 CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych
z pamigci CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem
usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie
wylaczy¢ go. Nalezy pamietad, ze hasto, data, czas i domy$lny profil uzytkownika
zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.

Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy.
Wyreguluj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungé zapis poprzedniego
stanu naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtdwkowe i inne ztacza

Whbudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi ztgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi
i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Zkacze gtowkowe na Podlacz do tego ztacza
panelu systemu
(9-pinowe PANELI)

(sprawdz s.1, Nr 14) 1

gléwkowego przetacznik
zasilania, przetacznik resetowania
i wskaznik stanu systemu na

obudowie, zgodnie z pokazanym

HDLED- . . o
HDLED+ ponizej przydzialem pinéw. Przed

podiaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

Podlgcz do przetgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac
spos6b wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

Q PWRBTN (Przelgcznik zasilania):

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sie i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
Jjest wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sie
w stanie uspienia S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przetgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,
diode LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przed-
niego obudowy do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidlowo dopasowany
przydziat przewodow i przydziat pindw.
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Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlgcz to tego ztacza
z1acze gléwkowe glosnika DUN[I),;J:;A MY glowkowego diod¢ LED
(7-pinowe SPK_PLED1) +sv | zasilania obudowy i glosnik
(sprawdz s.1, Nr 15) {10 obudowy .
[
PLED+|
PLED+
PLED
Z¥acza Serial ATA3 <‘°| =] <, Te cztery ztacza SATA3
(SATA3_1: g E F‘_Z) obstuguja kable danych SATA dla
sprawdz s.1, Nr 13 & & wewnetrznych urzadzen pamieci
(SATA3_2: ;| N $| z szybkoscig transferu danych do
sprawdz s.1, Nr 12 E I. |- E 6,0 Gb/s.
(SATA3_3: » == u * Sciezki wspdtdzielone
sprawdz s.1, Nr 10 przez M2_2 i SATA3_3.
(SATA3_4: Jezeli ktérakolwiek z nich jest
sprawdz s.1, Nr 11 uzywana, pozostala zostanie
wylaczona.
Ztacze gtowkowe To ztgcze gtéwkowe jest
wentylatora LED AMD oo uzywane do podlaczania ztacza
Gniazdo rozszerzenia P+ USB na radiatorze AMD SR3.
(tylko dla X370M Pro4 EVSBJ,WR
R2.0 / AB350M Pro4 R2.0) !
(4-pinowe USB_5)
(sprawdz s.1, Nr 9)
Zkacza gtéwkowe USB 2.0 USBPWR Na tej plycie gtéwnej znajduja

(9-pinowe USB_2_3)
(sprawdz s.1, Nr 17)
(9-pinowe USB_2_4)
(sprawdz s.1, Nr 18)

sie dwa zlacza glowkowe.
Kazde zfacze gtéwkowe USB

2.0 moze obstugiwa¢ dwa

porty.
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Zkacza gtéowkowe USB 3.1 Vous Na tej plycie glownej znajduje si¢
Vbus IntA_PB_SSRX-
Genl Inth_PA_SSRX- maressrxs jedno zlacze glowkowe. Kazde
IntA_PA_SSRX+ GND
(19-pinowe USB3_3_4) GoND IntA_PB_SSTX- ztacze gtowkowe USB 3.1 Genl
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(sprawdz s.1, Nr 8) Inth_PA_SSTX+ ono moze obstugiwa¢ dwa porty.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
0
Zkacze gtéwkowe audio N ences To ztacze gtéwkowe stuzy do
. MIC_RET . P
panelu przedniego ‘ ouT Rer podtaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) |O |O‘ przedniego panelu audio.
(sprawdz s.1, Nr 22) ! QIDIQ
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
mic2_L

wod panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac

Q 1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dzialac prawidlowo prze-

instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu glowkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Zk3cza wentylatora
obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 23)

(3-pinowe CHA_FAN2)
(sprawdz s.1, Nr 16)

FAN_SPEED_CONTROL

Podlacz przewody wentylatora
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND czarny przewod do styku masy.

do zlaczy wentylatora i dopasuj

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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ZYacze wentylatora

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL N
oND | |FAN_SPEED_CONTROL 4-pinowe ztgcze wentylatora CPU

CPU

(4-pinowe
CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia

(Cichy wentylator). Jesli planow-
ane jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe ztgcze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.

Zacze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 20)

RRXD1

To ztgcze gléwkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

Zacze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 21)

GND —}

tO|O4— GND
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
O[O PcirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

To zlacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiecznie
przechowywac klucze,
certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
System TPM pomaga takze w
zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu

integralnosci platformy.
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ZYacze gtéwkowe LED
RGB

(4-pinowe
RGB_HEADER1)
(sprawdz s.1, Nr 5)

12V G R B

Zkacze gléwkowe RGB LED

jest uzywane do podlaczenia
przedluzacza LED RGB, ktory
umozliwia uzytkownikom wybér
spoérod réznych efektow $wiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zostac uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace tych
dwoch zlgczy gléwkowych nalezy

sprawdzi¢ na stronie 39.

Zkacze gtéwkowe LED
wentylatora AMD
(4-pinowe
AMD_FAN_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 6)

12VvG R B

Zkacze gléwkowe LED wentyla-
tora AMD jest uzywane do
podlaczenia przedtuzacza LED
RGB, dostarczonego z radia-
torem AMD. Polgczenie kablowe
umozliwia uzytkownikom wybér
spoérod réznych efektow Swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED wentylato-
ra w nieprawidtowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze

zosta¢ uszkodzony.
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ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 v} K== -
el FAA AU T o] BlE B == ASRock ©] Y ¥ 1 A AT FA e
slol| AJAakx] o Alg] A o] 43t} F A 7 Ul -4 ol i gk ASRock 9] 7]l

R T A AN AAE AT,

Q ole B E 772 3} BIOS £ ZE o] & Y H o] EY

2
o] 7]& A X lo] W d G-, GARY YA EE WE S A ALE 59l ®dd] o
gt A & JHE 548} A2 . ASRock 9] $/AFo] E ol A= FH X VGA 7F=2 CPU
A9 &5 2k 5= QI F L T} ASRock HAFO] E

11 22 UHEZ2

« ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 "} K. (Micro
ATX ¥ 2H)

« ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 78 A 2] ¢hij A

« ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 A] ¥ CD

s o A=17)

o A2 ATA (SATA) H|o]E] Aol &2 7} (& F5)

o M2 AAE A2 ] (A8 F5)
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H 22|

o Micro ATX 3% #E
o FYE JdA T2

« AMD Socket AM4 A A] 2] %= APU(Bristol Ridge) %
Ryzen A] 2] 2 CPU(Summit Ridge, Raven Ridge %
Pinnacle Ridge) #| ¥

« Digi Power design

9/ AL A F=E

« 105W $JE] 27 (Pinnacle Ridge) A ¢! , 95W & &3
(Summit Ridge) | €1 , 65W ¥ E] =& (Raven Ridge) #| ¢

« AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
o AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
« AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

« < AY DDR4 W 28] 7]

« DDR4 DIMM &5 4 7}

« AMD Ryzen 2] 2] 2 CPU(Pinnacle Ridge) = DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC % H] ECC, H| ¥
oy w2 s A A

« AMD Ryzen A| €] % CPU(Summit Ridge) += DDR4 3200+
(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC 2 H] ECC,

H W ¥ 5 v 2] & A A}

« AMD Ryzen A] 2] 2 CPU(Raven Ridge) = DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 H] ECC, W] ¥ 3 7 | 1.2
S At *

« AMD 7" Gen A- A 2] = APU = DDR4 2400/2133 H] ECC,
H W 3 5 v 2] & A A}

* Ryzen Series CPU(Raven Ridge) | 7 -%-, ECC = PRO CPU °]|
A e A Dt

* F7F A KBS USHAI T ASRock SIAFOl Eof 9l= o 2] A9
B2 AZ3AHAL (http'//www asrock.com/)

* DDR4 UDIMM 3 o] 3} 2] 912 23 7| o] A &
FEIAA L.

o AlE) v ee] H o) 8% 64GB

« DIMM <39l 15 1 Gold Contact 2"
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EREE
(X370M

Pro4 R2.0/
AB350M Pro4
R2.0)

Fa

(A320M Pro4
R2.0)
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>

=
~

J

ey
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AMD Ryzen A|2|= CPU(Summit Ridge ¥ Pinnacle Ridge)

« PCI Express 3.0 x16 &% 1 7] (PCIE2:x16 F.= )*

« PCI Express 2.0 x16 <3 1 7| (PCIE3:x4 5

AMD 7" A- A|I2| = APU
« PCI Express 3.0 x16 &% 1 7] (PCIE2:x8 E.E= )*
« PCI Express 2.0 x16 &% 1 7| (PCIE3:x4 .=
AMD Ryzen A|2| = CPU(Raven Ridge)

« PCI Express 3.0 x16 &% 1 7l] (PCIE2:x8 5. ) (Athlon
2xxGE A 8] 2= APU & AH&-3h= 49~ PCIE2 &£35:0] x4 &
oA ATy

«+ PCI Express 2.0 x16 <3 1 7| (PCIE3:x4 5

®

*NVMe SSD & §-8 t] A2 ALE 71585 A
« PCI Express 2.0 x1 &% 1 7]
« AMD Quad CrossFireX"™ 2 CrossFireX™ #] 1

AMD Ryzen A|2| = CPU(Summit Ridge ¥ Pinnacle Ridge)

o PCI Express 3.0 x16 < 1 7l (PCIE2:x16 .= )*

o PCIExpress 2.0 x16 <% 1 7l (PCIE3:x2 B =

AMD 7" A A|2|= APU
o PCIExpress 3.0 x16 &% 1 7] (PCIE2:x8 .= )*
o PCI Express 2.0 x16 =% 1 7l (PCIE3:x2 2. =
AMD Ryzen A|2| = CPU(Raven Ridge)

« PCI Express 3.0x16 =% 1 7 (PCIE2:x8 5= ) (Athlon
2xxGE A| 2] 2 APU & AM8-3h= 79, PCIE2 £5°] x4 &L
ol Aggyet )*

o PCIExpress 2.0 x16 <5 1 7l (PCIE3:x2 =

e

*NVMe SSD & 58] t] A E AR 753l = = A
+ PCI Express 2.0 x1 &% 1 7]

« Ryzen Series APU 2] 533 AMD Radeon™ Vega Series “1
TJJ *
o AA2]Z APU 2] 7 §- 53%¥ AMD Radeon™ R A1 2] = 1
g = =
* A A XL cpU o Wt ok 5 3l
o DirectX 12, Pixel Shader 5.0
o 713 F{F W22 2GB. U] Ff d 22 = 16GB 714 A
Ak,
*FH o) TR v Y 2 16GB & AHS-5H W 32GB 2] Al2~H] ||
7k AR w o] glofof gt
o 29 &2 24 Al 7] : D-Sub, DVI-D % HDMI
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« AFEEUE AL

« HDMI A ¢ ( F )] d]/d %= 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz /
(3840x2160) @ 30Hz)

« DVI-D A ¢ ( F ] sl A% 1920x1200 @ 60Hz)

« D-Sub A9 ( F ) 31 4%= 1920x1200 @ 60Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2 HBR (High Bit
Rate Audio)(HDMI 3£ E X&) 2|l (HDMI 23 B € 2
2)

« DVI-D ¥ HDMI ¥ E £ 0] &3 HDCP A ¢

« DVI-D B HDMI X E & ©]-8-8} Full HD 1080p Blu-ray (BD)
AR A A

r|e « 71CHHD 2t 2 Zel= 155 o] &3 2] ¢ (Realtek
ALC892 2.t]Q 514])

*7.1CHHD 2.t] 2.5 7/d3le|HHD W 4 o] 5
S AR Al d ot 2 V)5S ov) e EdfolH 2 A 5}
gl oF ).
o 2227} Blu-ray &0 & A
o AH B3 A9
« ELNA 2t 2 7

!

i)

LAN « PCIE 1 7l , Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111GR
« Wake-On-LAN #] ¥
« 7] /ESD HZ& A
« LAN #Alo] & 72 A4
o A7AF o]ti Yl 802.3az A )
« PXE A€

FHaigo « PS2TF-2~ XE 1)
« PS271HE X E 17}
« D-Sub ¥ E 17|
« DVID 2E 17}
« HDMI ¥ E 1 7}
« USB2.0XE 27| (ESD B3 A %))
o USB3.1Genl E}QI C EE 17} (ESD B3 A1)
« USB3.1 Genl £E 4 7] (ESD X% A9 )

128



X370M Pro4 R2.0

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

o LED %2} RJ-45 LAN ¥ E 1 7] (ACT/LINK LED % SPEED
LED)
« HD 2] A . &l &/ AW 29 A /wlo] =

« SATA3 6.0 Gb/s 7 9 E] 4 7| 7} RAID(RAID 0, RAID 1 &
RAID 10) NCQ, AHCI ¥ 8t Z & 15 A £ %LHE} *

* M2 2, ! SATA3_3 7} EI1S T UT. o] & & shu7E A
& FQ A5, A7 e EAg sk Y.

. Ultra M.2 Socket (M2_1) 17, M 7] E}9] 2242/2260/2280 M.2
PCI Express =& Gen3(32 Gb/s) Z Tl 4 7l (Summit Ridge,
Raven Ridge, Pinnacle Ridge ©] 7§~ ) 1= Gen3(16 Gb/s)
Hj 2 7} (A A1 2] 2 APU, Athlon 200GE APU ] % $-) A
_Od *%

o M2 471 70 (M2_2), M 7] E}S) 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s =5 A

*NVMe SSD & -8 U] 23 2 Al 753l e s A9
** ASRock U.2 7] E A ¥

« COM %2E 3|t 1 7}

« TPM &I 1 7

« A LED 2 =397 &t 1 7}

« RGBLED &|t] 1 7/}

* A A Ao 12V/3A, 36W LED 2E 3 A

« AMD ¥ LED 3|t 1 7l

* AMD 9 LED &t &= 3 o] §-3} 3A36W) % &t} 4 o] 2.5M

O] LED ~E Y& A A3},

« CPUA AMYE] (43 )1 7]

*CPU H AVH = A H o] Hof 1A(12W) Q1 CPU -5 A <

k.

o A A ADE 2 7] 1x4 9 ,1x3 3 )(AFLE 3 Ay =
Aoy )

*3 3 =47 Hol AL =9

77—x] 6]—)‘ }J\/‘\qﬂr

o 24T ATX A AV 1 7]

o 8 12V A AYE 17

o AW d 2t AYE 17

« AMD LED % USB &5 1 7l} (X370M Pro4 R2.0 / AB350M
Pro4 R2.0 A& )

« USB2.0 3T 27} (USB2.0 £E 4 7] A ¢ ) (ESD B.Z A 9)

« USB3.1 Genl 3T] 1 7] (USB 3.1 Genl EE 2 7] A9 ) (ESD
Ho A9

=1

7%, CHA_FAN1 7} A}5 ©.
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« DRAM A} vz =74
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« Microsoft® Windows® 10 64- H| E
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* ZLASE A A B gl sl Al FAL FALO| EE 7325 Al L. http://www.asrock.com
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S A E oA A=A welFUth A3 A2 Aol 49w Azt g
ek, 49 A2 Aol 494 o gk A gk, Tde s W 3
& melFel w19 ¥ 2k A AL A e v T HU

_ !!
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Short Open

Clear CMOS % 3 1.2 2.3
(CLRMOS1) o o [5) Do o
(19 Ho]A , 1 = %) 7155k Clear CMOS

CLRMOS! & AF8-3to] CMOS o] A4 Blol8 & A& 4= sl it Al &= 3t
FHE AL 7R Ao 2T set W AFHE D A A AT
FAAGNAM WA A 215 2 )t v - A A& ARS-sho] CLRMOSI ©] 2

28385 % F9 GEAZI A AL . 12 BIOS U o] E A -9 = CMOS £
2FA|3EA] mhAd Al S BIOS A HIO| EE $hE g A5 CMOS & A oF & A4S, ¢
A A 2BE R G Supe] 9 2 o] EE F R e v CMOS A 9-7] A&
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2 3}35]

Q| al =] el gHet.




X370M Pro4 R2.0

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

A9 LED ¥ 25 A Y
(7 ¥ SPK_PLED1)
(1301 %], 15 ¥ & Hx)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5I\/

A A € LED $} Al 4] 23]
A& o] sllvl el AZA st Al

A2 ATA3 7] 9 E]
(SATA3_I:

1Ho)A],13 ¥ &5 2x)
(SATA3_2:

1Ho)A] 12 1 & F3x)
(SATA3_3:

1] A], 10 ¥ &5 2x)
(SATA3_4:

1#o] A, 11 H 3 Hx)

SATA3_1 SATA3_3
I—] I——]
—3 i——3

SATA3_2 SATA3_4

o] 5 U] 7] 2] SATA3 7 E] =
# o) 6.0 Gb/s H] o] B] A% &
Z AT Wi A4 A&
SATA "] o] €] 7o) B& %9138t
ek,

*M2_2, 2 SATA3_3 7} &

o118 FH 611/]\;]_ NS
S AFE 20l Ao
w27} v 24 gy,

AMD LED 31 USB &t}

o] &t} = AMD SR3 ®<& 3+

(X370M Pro4 R2.0 / AB350M o ol A} UsB A E & A A dh=
Pro4 R2.0 1&-) P gl ARyt

! 7 USB_5) : USB_PWR

(13]o]A] 99 &= )

USB 2.0 &1t Uss PuR o] FhH E.Eo = &y i
(9 ¥ USB_2_3) F 7 AUtk ZF USB 2.0 3]
(1 #e]A],17 A 5 32 ) HE LE 7S XY &
(9 ¥ USB_2_4) AFH .

(oA, 18 W 5 2

pP-
USB_PWR
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USB 3.1 Gen1 3| ]

Vbus.

o] ph mEof &

sl a1

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19 ¥ USB3_3_4) IntA_PA_SSRX- naressexe 7} Q)45 TF . 7} USB 3.1 Genl
IntA_PA_SSRX+ GND
(1 Siﬂ O] Z] .8 EH_ ’6]—% 73— ) GND IntA_PB_SSTX- ']E—]-“—:— T E l:,— 7H—§— Z Jg— —",‘—
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND —S—],] ]:], .
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
A A 2o s o, olddEore 318 A
MIC_RET =] =
x W oT e o] dashe

(9 ¥ HD AUDIOI)
(asfe1#], 22 ¥ F= Fx)

7R E 2] 9l 8} %] vk 2 HE =

ﬁywq/ﬁwwmwwe

g A ofels) e

A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L o] 14 g1},
B. Audio_R (RIN) S OUT2 Rl ¢1435}1 Audio_L (LIN) S OUT2_Loj 128 ct.
C. §4] (GND) & 5 %] (GND) o] ¥14g1c}.
D. MIC_RET ¥ OUT_RET += HD 2.U] 2 s Yo vk AL g5t} AC'97 2.0 Q. Y

goZ Ads At gleyr).
E. Z1¥ nlo] 5 5 3}4] ]3] 2] W Realtek A ©] ¥l 4] “FrontMic” ¥ 2.2 7}4] “Re-

cording Volume( <5 &4 ) & 24 3t ch.

EREESEN

) 2 aheld A
Aol Lk gl

o 39 s}ojo]
g ) A=

g el AE Y 202 s

ARAL 17 9 E
(4 ¥ CHA_FAN1)

(1#o)A],23 H = HFx)
(3 ¥ CHA_FAN2)
(1#H o)A, 16 H 3= Fx)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE

FAN_SPEED
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CPU 9 79 E

(4 ¥ CPU_FAN1)
@A,

29 g Gx)

FAN_SPEED

GND

1.2 3 4

FAN_VOLTAGE_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL

o] mirl B Zoj =4 3 cPU W

(A2 ) AVE 7L A =
Oi»\a‘/]‘:]' 3 CPU‘LHTE‘
A= Ad A 13 <A
AL .

ATX A1 A E
(24 ¥ ATXPWRI)
(1o, 7 H 5 Fx)

o] mhe] B =0l = 24 W ATX

A9 AE 7} A E o) 2l
Y} 20 ¥ ATX AL H%
A& Ab-gsheld A1 A 13
= el AAGAHAL .

ATX 12V A9 7] 9 €]
84 ATX12V1)
(1 #o]A 1 &5 3Hx)

ol mf H= o= 8 ¥ ATX 12V
A AVE 7 g A E o SlF
Yt 4 A ATX A AEF A
SRSt A1 A5
up} A A A Al 2

Algd X E &g
(9 ¥ coM1)

(1 #e1#],20 ¥ 5 F=x

RRXD1

ol COM1 3= Alg|d X E
TES AU,

TPM 3t

(17 ¥ TPMSI)
(13]o]A],

21 ¥ 5z

[O]C]— ano

GND

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

SERIRQ # —JO[Cl—+3vsB
O
6ND O[O} LAbo
LAD2 —{O[Ol— LAD3
TO[O1— PCirsT #
Io[o+— FrAME
ano —O [} pacLk

SMB_DATA_MAIN —

ol AYE = 7], YA E 1F
AL, g3 E HolH & ehd st
Al B33 4= 9= TPM(Trusted
Platform Module) A] 2~ &8 %]
LU TPM Al AE2 U E
2 Beks Astetar, A"
AL s Z9E 4

e FAFIG
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RGB LED &t
(4 ¥ RGB_HEADERI1)
(1#e]A],5H 5 3z )

12V G R B

W avns A FQ—’F A= RG
LED 17 Alo] &8 A4 sl v
A&

ZFo|:RGBLED Hl0| 22 &2
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ASLICE.

A s of gk 7F
|

AEEEELE
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o
2
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)
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3

AMD ¥ LED &t
(4 ¥ AMD_FAN_LED1)
(17,6 W &5 %)

12VG R B

AMD ¥ LED &t & AMD %<
3} &7 A4 & %= RGB LED
AF Aol &S AAsh= vl A
L3Yth. Alel & AANA AL
ﬁz} o3 LED 29 &3S
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1

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

[ZCH»IC

ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 ¥ H'—R—FK
ZBEWV LIFTHEHOHE S TE VKT, ASRock DEhIE—EH LI Biks 7x i
EHO N THIEEIN TR E T ENME LA Z MR E 2 DD, iz
TA—= 2V AR L E T,

TIVDANIE T EEUICEE S ZIENBDET, CONZa T )VDANBICZEED
Dol EICIE BRI ENIN—2 3213, PEES T ARy DY 7HA )5S

AFTEBENTEDET, SOV —R— RICH T2 EAi 75 R — o Bix

BEIClE, TEHDETINC DO TDREMIE#RZ . 2 tt DT 7%+ FTHIETE
&V, ASRock DU 7V Tl IR D VGA 51— FI5L T CPU Hk—F—Ed
A NE T, ASRock U 7V | http://www.asrock.com.

Q N —R— FDILERE BIOS Y 7 MUz T IZEHENE I EDH B/, CDN=a

11 Xy Hr—2DRHRAE

ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 ¥ —R—K (%1
I ATX TA—LT 77 7—)

ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 717 A~ A—
WWHAR

ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 ¥ R—k CD
1x1/O 73/ —)UR

2x VU7V ATASATA) 7—2 7 —T ) (F T a>)

2xM2 V7Y HRL (K7 vay)

137



138

1.2 {1k

73vbk
7+—L

CPU

FyTEvh

AEY

AT ATX TA— LT 72—
[EA T T ERET

AMD V77 vk AM4 A SV —2X APU (Bristol Ridge) ¥ &

U Ryzen 2V —A CPU (Summit Ridge. Raven Ridge 38X U
Pinnacle Ridge) I X i

T VRV ERRE

9 EIFT = — R

105W 7Kk#43 (Pinnacle Ridge) I i, 95W KI5

(Summit Ridge) I ise 65W 7Ki7 (Raven Ridge) 15 s

AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

T a7 )VF% > 3 )V DDR4 AEY KEAE

4x DDR4 DIMM A

AMD Ryzen 1) — A CPU (Pinnacle Ridge) l&. DDR4 3200+
(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC 5K U JE ECC.
TNy T 7—RAEVICHIGLET *

AMD Ryzen >V —X CPU (Summit Ridge) (& DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC, 8K U, />
ECC. 7>\ 77— RAEVITHIGLE T *

AMD Ryzen >V —X CPU (Raven Ridge) (& DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 /> ECC. 7" >/ /N T 7—R
AEBVITHIGLE T *

AMD 55 7 {8 A 2V —Z APU & DDR4 2400/2133 />
ECC. 7>\ 77— RAEVITHIGLE T *

* Ryzen 1) —R CPU (Raven Ridge) D¥3% ECC & PRO CPU
DITHHIELE T,
* FHIC DUV TIE ASRock T 7 H A FDAEY —H R —k—
e BIRUTLIZEW, (http://www.asrock.com/)
* DDR4 UDIMM e RJEEET R—MCDW TR 23 X—I%
SIBLUTLIZE L,

o YATLAEY) D KAE 1 64GB

« DIMM AR RZ 15 p d—)VRIAV 27 R
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AB350M Pro4 R2.0
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PERAOY b AMD Ryzen Y —2Z CPU (Summit Ridge 35K T Pinnacle

(X370M Ridge)

Pro4R2.0/ « 1x PCI Express 3.0 x16 A1y b (PCIE2:x16 E—R)*
AB350M Pro4 + 1xPCI Express 2.0 x16 Ay s (PCIE3:x4 E—F)
R2.0) AMD 53 7 G A 2V —Z APU

+ 1xPCI Express 3.0 x16 AHY I (PCIE2:x8 E—F)*
+ 1xPCI Express 2.0 x16 Ay s (PCIE3:x4 E—F)
AMD Ryzen 'V —X CPU (Raven Ridge)

« 1xPCI Express 3.0 x16 A1 I (PCIE2:x8 £—F) (Athlon
2xxGE ¥V —X APU 2l 9 %5 731&, PCIE2 A1 b 4
EE—FTHELE )~

« 1xPCI Express 2.0 x16 Ay s (PCIE3:x4 E—F)

*ELEI T A2 £ LT NVMe SSD 1A iG
« 1xPCI Express 2.0 x1 AHwk
e« AMD Quad CrossFireX™ & CrossFireX™ 7%t R—h
HERAOY b AMD Ryzen VY —2Z CPU (Summit Ridge 35K T Pinnacle
(A320M Pro4 Ridge)
R2.0) « 1xPCI Express 3.0 x16 A1 | (PCIE2:x16 E—F)*
« 1xPCI Express 2.0 x16 A ; (PCIE3:x2 E—F)
AMD 33 7 X A 2U—X APU
+ 1xPCI Express 3.0 x16 AH» I (PCIE2:x8 E—F)*
o 1xPCI Express 2.0 x16 Ay ;s (PCIE3:x2 E—F)
AMD Ryzen 'Y —X CPU (Raven Ridge)
« 1xPCI Express 3.0 x16 Ay  (PCIE2:x8 E—F)
(Athlon 2xxGE ¥V —X APU Z 13 315513,
PCIE2 A1 M3 4 {5 E— R TEIELE T, )
« 1xPCI Express 2.0 x16 A ; (PCIE3:x2 E—F)

BT ¢ X7 L LT NVMe SSD I3 his
« 1xPCI Express 2.0 x1 AHw |k
IS57499R « AMD Radeon™ Vega 'V—2%7'57 17 X% Ryzen 1) —
A APU ITHEE *
« HBENTZ AMD Radeon™ R V=T 5T 4w I A (A
J—Z APU)*
ROV R —ME CPUILE > TREZTENHHET
o DirectX 12, Pixel Shader 5.0
o EEREVRZT 74V TR 2GB IR EENTOET . B
HAEAEVIZ 16GB FTHIGLET,
IR AV DY 16GB D313, 32GB DYV AT LAEYN
AVAR=NVENTOERFNUERDER A
o 3DDT T T4y AM 1A T3 D-Sub, DVI-D, HDMI
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o HDMIITHE, SRS 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz /
(3840x2160) @ 30Hz

o DVI-D ITHHIG, SRMREREE 1920x1200 @60Hz

o D-Sub ISR, IR ASRIGE 1920x1200 @60Hz

« HDMIR—FCA—RIw TS 27 74 —7 55— (12bpo).
xvYCC, BE U HBR(FE W b L—bA—F 1 ATH} i
(HDMI RSE =X —DUAETY)

« DVI-D R—h& HDMI :K— G HDCP I X it

« DVI-D R— & HDMI ;K— I"C Full HD 1080p Blu-ray (BD)
AR

F—F4F « 7Z1CHHDA—T A3y 7>y 7 a7 a2/} &Realtek
ALC892 A—T A a—Tv7)

*7.1 CHHD A —T ¢ AZHRET B70HICiE  HD 702 b S%
VDX =T AT 2=V MAL A —T 1A RIANEEL
TRIVFF v 3I)A—T o AR AN T 20BN BHD
E3ED
o« TLITLTI—LAF—T 1 R—Fh
o YIRS
o ELNA B4 —FrAar 74

LAN « PCIEx1 7€k LAN 10/100/1000 Mb/ #»
« Realtek RTL8111GR
o Wake-On-LAN(T A7 A F2)ICHIS
o B/ BEXUKE (ESD) RIS
o LAN 77 —7 )URRHIS IS
o TRIVF—IRDOINA—Y v b 802.3az ZHR—h
« PXE ZHHR—F

UZINRIVI/O o 1xPS/2 XU AR~k
o 1xPS/2 F—H—FK—F
o 1xD-Sub R—Fh
« 1xDVI-D :R—F
« 1xHDMI R—h
« 2xUSB 2.0 R— bk (FFEXULFE (ESD) FREITHIS)
« 1xUSB 3.1 Genl Type-C "~ — bk (e85 (ESD) R IC
KN
« 4xUSB 3.1 Genl F— b (e AU (ESD) FRAEICHTIE)
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A=Y

aAx9%

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

« LED {i/& 1 x RJ-45 LAN ;R—h (ACT/LINK LED & SPEED
LED)
o« HDA—T14AT v : A4V AY | TAYRRAE—H—/
<A
+ 4xSATA3 6.0 Gb/s 137 % RAID (RAID 0, RAID 1, RAID
10).NCQ., AHCI 58X Uk b TS5 7 BRI IR *
*M2_2 & SATA3 3 1ZL—ZHHALE T I MEHE
NTOBEEIE D 1 DX ET,
o 1x VR T M2 V7Y R (M2_1) 55K Gen3 x4 (32 Gb/s) &
TD M Key 217 2242/2260/2280 M.2 PCI Express T/ 1—
JU (Summit Ridge, Raven Ridge., ¥5& U, Pinnacle Ridge H\
N TVBREE) 7213, 5K Gen3 x2 (16 Gb/s) £TD
M Key 21 7" 2242/2260/2280 M.2 PCI Express £1—)UIC
TS (A 2V—X APU, BX U, Athlon 200GE APU HME#KE
NTWBGE) >
o 1xM2Yrw b (M2_2).M Key 21 7 2230/2242/2260/2280
M.2 SATA3 6.0 Gb/s £ a— VIS
> BT A2 & LT NVMe SSD IS )it
** ASRock U.2 F MRS
+ 1xCOM R—hAyZ—
o 1xTPM N\ X —
o 1x I LED LAY —H— "y X —
« 1xRGBLED \w&—
&t 12V/3A.36W ETD LED ARV w TS
e 1XAMD 77> LED \w & —
* AMD 77> LED A —IZ,3A (36W) D AEi & 2.5M F
TOEZED LED ARy SIS LE T,
e 1xCPU 77V aAXTZR(U4EY)
*CPU 77V AT RIEHRAK 1A (12W) DE 10D CPU 771
FISLED,
¢ 2x VY=V TPV ARTEA—(1x4 EV 1x3 EY) (RAR—
77 > )
*CHA_FANI1 13 3 ¥V FE2Z 4 EV 77 U DMEIE N TV S D
EonZe HEIRI TEE I,
o 1x24 ¥ ATX BRI R
o 1x8EV 12V B FIRIZR
o 1x i/ SIVA—T oA axT 2
« 1xAMD LED 77> USB "\ & —(X370M Pro4 R2.0 /
AB350M Pro4 R2.0 E)
« 2xUSB2.0 \w&—(4D0 USB 2.0 B—MHfs) GFER
1% (ESD) LRAEIT KT IE)
« 1xUSB3.1 Genl & —(2 D% USB 3.1 Genl :K— MIHHIE)
(EHBAULE (ESD) RIS
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x

BIOS e « AMI UEFI Legal BIOS, £ 55ft GUI Y R— Mt &

o [ TSTTURTLA VY R—h

o ACPIS1EWDT ATV S AU B
o IYR=T)—7xR—}h

« SMBIOS 2.3 7 R—}

« DRAM )L T3

IN—F9T7E . CPU/ Iv—IiRER Y

—z—

0os

S:IHH

SiE

o CPU/ I —I T 7V RIAA—R

o CPU/ ¥ —Y T 7Y

o CPU/ ¥y — 77 VT b il
o FEIEEEM : +12V.+5V, +3.3V, Vcore

o Microsoft®” Windows® 10 64-bit

« FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP i B IR AR E DAL T )

PR EIC DT, 2t 7 M CE <72 &0, http://www.asrock.com

A

BIOS RFEDMEE, 7> 84 RA—/N—2 0y 772 /02 —DigH, h— R/ 8—7r
DA—IN—0y 7Y — VDG EZ G L A —/N— 0y 2IZid, —EDIYRY
T EOFETD TR IES VA== 7T BE R TILDRLIEIC T T
D, S RATADAY K= FRTINA ZDWHE T B DB VE T, CH 7 DEAT
Tl TLIZE L 54Tl A—N—2 0w 2IC K B RO B O D 4aETD
TTTHELEZL,



X370M Pro4 R2.0
AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

13 Sy UN—BF

TOATANME, VvV IR—DE S EERLTOVET, Vv 8—Fvy THREVIC
BESTVBRE Dy =3[ a—FTT, Vv —Fry THE I E STV
BOEIE VY S8 A =TV [T CORNE I E DI v R—EEK L VY
UIR=F Xy THEY 1 EEY 2 ICHE STV BEE, NSOV a—F T,

Short Open

CMOS 7V 7 T /78— 1_2 2_3
(CLRMOS1) o o [9) & o]
(p.1.No. 19 BIi) T+ CMOS DZVUT

CLRMOS1 Z{#i>T CMOS NDT =27V T TEET, VU T LT T 74V ek
TSV AT LISTGA—=2—=%) 2y b T 513, A a—2—DEFE#YID, BiR
MHEFI—RZRNTLIEEV 15 B> TS, v 23 —Fry T2 {li-T
CLRCMOS1 DY 2 £ ¥ 37 s B a—bhLE T /272U BIOS &7y /57—
L7z, CMOS 2271 7 LR W TLTZEW BIOS % 7 77— k4. CMOS &%
V7§20 ERHNE RN AT L2 EH L, Znhd CMOS VU7 77 vay
FIFORNCT Y h RV LT E W SAT— R, B B, 2 —Y' —DF 7 4L
ra 77 A&, CMOS DFEMAEI DI LI EICDH HEINETLICTHR
LEEW,

CMOS 22179 2L. r—ADHMEAIZS NS CEDDHDFE T, LUFTDE+—21>
ML—28 2 X7 —2 R Glfj 4593 I, BIOS 477252/ p5 [ Clear Status (X 77—
KRDIHZ) | THEELTTEE N,
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14 A oiR—FKDOAy A —EaRI R

AV HR— RN H =, AR 21F 21> IN—TldH D FE Ao CNENY X —E TR TX
A 1G5 2 IN—F 1y TR IO TLIEE DNV X —BL TR T RICT 7> 75—
Frw THWE Bl v —R— RICYHHRIEEEC 5B VET,

VAT LISV R — PLeD: BIFRAAy F i, A1y
(9 ¥~ PANEL1) FzVy U, PRl E|
(p.1.No. 14 B#) DY UL T Iy —T DY
AT AT —BAFRT VT
TNy HE—Icy N LUE

HOLEDs T =N Eid s x
K. Ervo+e—ickizD
FTLIEEN,

S = FiIE N R IV DREPRRA Y FIH i L TTES W BIFA1 F2EH LT,
SRTLEA TN G BITHEERETEET,

RESET(VEYFZXA1vF):

S =R SRV DIy PR Ay FICHRKT L TLIEX A Ea— 2= 71—
R U720, M DB 2 E T TE R VGEICIE, Uy F XAy F LT 3>
Va—X—ZHEBLET,

PLED (X 7Ll LED)

S — I NFRIVDBEIPFR T — B R A > D — 2= L TLIEE 0 S R T
LBEGEHE, LED VAT LES, SR 705 83 AV — TIRREDHFAICIZ., LED 1355
Wil E T, XTI $4 R —TIRREE Tz 13 FBiliA 7 (S5) D& EICld, LED (&
37T,

Q PWRBTN GEJFAAYF):

HDLED ON—FFZ4 7727 ¢¥ 7+ LED) :
Sy — I NRIVDIN=R RS 47 70 71 €71 LED ICH#i L TLIEE s /N —
RRSA4 7 DT — 2725 R0 F jold & AR HIC, LED 1331250 F T,

B NIV T A NS, S —NC k> TR BT E DB DE T, fifli S IV E
Za—)d, FICERAA v F, Uty F X1y F, i LED, N\~ FRZ17 707+
Y71 LED, A== ED SRS NE T, > v —> D/ S IVED 2 —)LE
DNy X =P G BIFAICIE, BIRRDED 2 T, B2 DED 4 THIELLSAE
LTOBTEZMHENDTIIEZN,
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IR LED & A —H—"
\yéf__

(7 € SPK_PLED1)
(p.1.No. 15 &)

SPEAKER

DUMMY

DUMMY
+ﬁV

Sy —Y AR LED &y —
A== DNy Z—IC
L TIEE W,

SUT IV ATA3 AT R
(SATA3_I:

p.1.No. 13 2k
(SATA3_2:

p.1.No. 12 &k
(SATA3_3:

p.1.No. 10 2k
(SATA3_4:

p.1.No. 11 2k

SATA3_1 SATA3_3
— /1
[—1 [——]

SATA3_2 SATA3_4

TIN5 4 D0 SATA3 IR T X—
1. f% 6.0 Gb/ FhyDT—Ailig
EHETHEARL = 7N
AR D SATA 7—27r—"T )V
I R—bhLET,

*M2_2 & SATA3_ 3 (Il —
VEBALET VLI
MMEFAENTVREE.

1D 1 DI HDE T,

AMD LED 77> USB\
\yéfh_

(X370M Pro4 R2.0 /
AB350M Pro4 R2.0 E/T))
(4 ¥ USB_5)

(p.1.No. 9 ZI®)

GND
P+

P-

USB_PWR

TONyZ—7Z2 LT
AMD SR3 t—hr 27 ED
USB I Rkt LXK,

USB 2.0 \w&—
(9 ¥ USB_2_3)
(p.1.No. 17 )
(9 ¥ USB_2_4)
(p.1.No. 18 )

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

ZORYP—HR—Ficid2D
DNy Z—hEEfEEN T
F9,5% USB 2.0 N X —IF,
2 DDR—FeYR—hTE
ESCIS
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USB 3.1 Genl WX —
(19 ¥/ USB3_3_4)
(p.1.No. 8 i)

Vbus

ZORYP—HR—NRiclE 1 DD
ANV A—HEfFENTNET,
£ USB 3.1 Genl "X —I3.2
DDR—MZYR—TEEXT,

AT A NAE S
Fy X —

(9 ¥~ HD_AUDIO1)
(p.1.No. 22 B#)

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
GND
PRESENCE #
MIC_RET
‘ | ouT_RET
|O |O
1 o] [¢] )
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
out2 R
MIC2_R
Mic2_L

TONYZ—IF, 7ay h—
TAFISFCA =T 1 AT
INA AR T B TedDED
T

SEEAET 2 728DICIE, 2 —2 D/XFIVT A V=7 HDA ZHR—FLTHEIED

: 1L NATA T4 =232 A =T FE vy o 2 2 IR R—FLTOET D IEL

RETY, BEODI X T LRI ZIC1E, Gt DY =2 7 )V BLO>v—D

N =2 7V DIETRICHES T/EE 0,
2. AC'97 A —T 4 A/NFIV i T B EIC I KD R T 77T, Fillli/ 3 A—T1

AN X —ICROHF TTEE U,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##i LEF T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IZ, Audio_L (LIN) Z OUT2_L I##c LF 9,

C. 7—X (GND) % 7 —X (GND) Ic#i L& T,

D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD A —7 1472 JVEH T I, AC'97 F—7 1473

IV NS 2 1%H5E T B R HE D DFEE /oo

E. 710> A 2% G5 T BICd Realtek > R 11— L7 N2 )L OI FrontMic |X 7T,

[ERE S | B L TTEE
SN =TT AXRT R FAN_SPEED_CONTROL T =TS T 7%

(4 ¥ CHA_FAN1)
(p.1.No. 23 B)

(3 ¥ CHA_FAN2)
(p.1.No. 16 /)

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE

FAN_SPEED

L, BiRE 7 — A
VEREDRTIZE,




X370M Pro4 R2.0

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

CPU 77> aAxXR FAN_SPEED COXYP—R—RiF4V

(4 ¥ CPU_FAND) O o dka [ |an_speeo_controL CPU 77> (157 7)) 57

(p.1.No. 2 BIi) RIERHENTOET,3 B
T2 34 D CPU 77> ki d 55

I ¥y 13 IcHER LT e
0,

ATX ERIRT 2
(24 ¥/ ATXPWR1)
(p.1.No. 7 ZIR)

COXYP—F—Rid 24>
ATX BRI 2T N
TWVWETL20 E2D ATX EHR
EHHTZICE . EV1E13
ICHDETHERLTIIZE,

ATX 12V BRI AT X
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 1 ZIR)

ZORYP—FR—RiE g
ATX12V BT 17 Z—h % i
ENTVET4EVD ATX
FEGHTBICIZ. BV 1L s
ICHDETHERLTIIZE N,

ST IVIR—hA\y & —
(9 ¥ coM1)
(p.1.No. 20 ZD)

T COM1 Ny X —F> V)7
JVIR—FEYa—)LETR—F
LET,

TPM N\ X —
(17 ¥~/ TPMS1)

COAXRTREIN T ATV R
TN TA—LEVa—)V

—O|Of— GND
+HO|O4—+3VSB
O
GND —O[Ol— LADO
HO|O— +3V
LAD2 —(O|Of— LAD3
TO[O1— PCirsT #
[O[O1- FrRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

(p.1.No. 21 ) (TPM) ¥ AT LY R—h L,
T RIVAHE, /S AT —
R 7 =R @R RET BT
EWTEXT.TPM VAT LE
Fleoxw b= F V71
B, TV R IVAHE R
LTIy R TA—LO5EA
M RFELE T,

GND
SERIRQ # —
S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}
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RGB LED "\ & —
4Ey
(RGB_HEADER1))
(p.1.No. 5 ZI8)

12V G R B

RGB LED \&—{3% RGB LED
R —7 VOB E
N, XD a—P—13&FE
%75 LED GEHIRN RN 5EER S
BTENTEXT,

13 : RGB LED 7r—7 )L I
HES T TN Tl
FEEW, &S T2 SO Y
B —7IHIHHT AT hH
DET,

*TNG 2 DDAV E—DFELL
FINCOWVTIE 39 R=V %S
HRL TS,

AMD 77> LED "\
R—

aer
AMD_FAN_LED1)
(p.1.No. 6 &)

12VvG R B

AMD 77> LED N\ R —7fifi
LT AMD b— k> > )E
LT\ RGB LED ZEE —7
IR LE T — T 7§
Feg U, 2 —P—IdEEEE
7% LED T4 T+ 27 SN 7258 IR
TEET,

772 LED r—7 UM
S T IO RnT
FEEW S Tz A T O h
AL —7 NI AT HH
UE N



X370M Pro4 R2.0

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

1 &

RS K46 B2 X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 £17 »
XS PR A A B — BT P K T AR UE AL =R TERE IT SRR B » TIRILRF A2
JoU R A A AR RS RS F s il e -

Q AT FARHUE AT BIOS #U 1 RTREE AT » UL » AXF A2 AT 6E A hERT L »
R FITA o ATRAF WA ENESL > MIEFTAIRA R AEEERAG F o
TR ABINFITER » WIRETFES M EHAARATEEAR SR » iE U1 EA IR
LIEE THERTRZIEHIEE o Bt o] LITEE 5 EHEIRFT VGA FF1 CPU 3
FFIIF o EER]IE hetp://www.asrock.com ©

1.1 8%KF

o B X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 47 (Micro ATX £
FERT)

o HEHZ X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 LR 2EHER

o HEEZX370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 S7H¢4:

« 1x1/O M

o 2x EB{T ATA (SATA) #EL% (30T )

o 2x B2 (ft M2 FEEEGE)  (3EN)
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1.2 Ft&

CPU

iy 3

n#E

o Micro ATX & R ~f
o TRER ARSI

« SZ¥F AMD Socket AM4 A %71 APU (Bristol Ridge) #/l Ryzen %
%Il CPU (Summit Ridge ~ Raven Ridge f/1 Pinnacle Ridge)

« Digi Power design

o 9 AT

o SZFF 105W JKIHHEA (Pinnacle Ridge) 5 SZ#F 95W K HLER
(Summit Ridge) 5 3Z#F 65W 7KIFHIA (Raven Ridge)

o AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
« AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
« AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

« WEE DDR4 NIERA

« 4xDDR4 DIMM 1#

« AMD Ryzen %] CPU (Pinnacle Ridge) % #F DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC JJE ECC *
FEEIHINTE *

« AMD Ryzen #%!] CPU (Summit Ridge) 2 DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC J2JE ECC »
FEEIHINTE *

« AMD Ryzen % CPU (Raven Ridge) 245 DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC » FELRIHATE *

« AMD 7 {{ A 2% APU 7§ DDR4 2400/2133 JF ECC » JEZ
NTE *

* 3T Ryzen 52%1] CPU (Raven Ridge) » {¥ PRO CPU 7§ ECC °
*1H SR EERBE_F#Y Memory Support List ([ AfFSZ##5132) T
fiFE1E © (http://www.asrock.com/)

i %255 23 T1 | fi# DDR4 UDIMM Ft KSTHRFATZS o

. TRRARNFRAEE : 64GB

« DIMM G 15 10 <Efil =



g
(X370M
Pro4 R2.0
/ AB350M
Pro4 R2.0)

T
(A320M
Pro4 R2.0)

B

X370M Pro4 R2.0
AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

AMD Ryzen %%l CPU (Summit Ridge #0 Pinnacle Ridge)

« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifli (PCIE2 : x16 f5iz() *

« 1x PCI Express 2.0 x16 ffiffi (PCIE3 : x4 f53{)

AMD 7 {£ A %% APU

« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifli (PCIE2 : x8 f5iz{) *

« 1x PCI Express 2.0 x16 ffiffi (PCIE3 : x4 f53{)

AMD Ryzen %%l CPU (Raven Ridge)

« 1x PCI Express 3.0 x16 ffifi (PCIE2 : x8 #85X) (A0SR
Athlon 2xxGE 51| APU » PCIE2 fE47E x4 iz TiEAT © )

« 1x PCI Express 2.0 x16 ffiffi (PCIE3 : x4 f53{)

* 7 HF NVMe SSD FI{ER Eh4E
« 1x PCI Express 2.0 x1 /&
« 374§ AMD Quad CrossFireX " fll CrossFireX ™

AMD Ryzen % %l| CPU (Summit Ridge 0 Pinnacle Ridge)
« 1 x PCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE2 : x16 5z ) *
« 1 x PCI Express 2.0 x16 ffifi (PCIE3 : x2 &5{)
AMD 7 € A %3] APU
« 1 x PCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE2 : x8 f&z{) *
« 1 x PCI Express 2.0 x16 ffifi (PCIE3 : x2 &{)
AMD Ryzen % %l| CPU (Raven Ridge)
« 1x PCI Express 3.0 x16 ffiffi (PCIE2 : x8 #5) (A0SR
Athlon 2xxGE % APU » PCIE2 fE&H1E x4 30 TIE1T © )
« 1 x PCI Express 2.0 x16 ffifi (PCIE3 : x2 &{)

* 3FF NVMe SSD FIE/EEh %
« 1x PCI Express 2.0 x1 1§

o Ryzen 29I APU HJEERL AMD Radeon™ Vega SR FI[EIFE *
« A RYI APU HIfEERL AMD Radeon™ R R 51| *

* SERRZ AT REM CPU AR L

o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0

o BRAEEENTF 2GB o I AHEZNTFIE 16GB ©

* B NI INAE 16GB 77 B4 32GB RLENTT ©

o 3 MEEEHIET © D-Sub ~ DVI-D 1 HDMI
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LAN

jaE#R 1/0

TR =65r%

ZFFHDMI > 24Hz I By R /3 #H2EA] 1K 4K x 2K (4096x2160)/30Hz

A ATIE (3840x2160)

¥ DVI-D > 60Hz BF B A3 HHZR 1R 1920x1200

Z#5F D-Sub » 60Hz R /#2515 1920x1200

JHIT HDMI i (FFEEF2H) HDMI e )

7FF Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC 1 HBR
(ELLHARF )

{81t DVI-D 1 HDMI %5 37 4% HDCP

38T DVI-D F1 HDMI ¥fi [ 52 £ 22 i 1080p Blu-ray (BD) /i

BANERIFIIEERT 7.1 CH S{E S (Realtek ALC892 F 4
YRS B )

* B 7.1 CH MBS » T S0 i i R A 4
IRENRFFIA % sl S D RE ©

YT Blu-ray A2 #F
SRR
ELNA EiHLZ

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111GR

% HF Wake-On-LAN ([%_ENfig )
FFFFEH /ESD (47

HF LAN 4556
HFFEBE LA 802.3az2

¥ FF PXE

1 x PS/2 ElbRtit

1 x PS/2 BN

1 x D-Sub ¥

1 x DVI-D i

1 x HDMI 5[]

2 x USB 2.0 Uil ( 45 ESD #£4)

1x USB 3.1 Genl C AU (S FF ESD f747)
4x USB 3.1 Genl i ( 3 HF ESD {£4)

1x RJ-45 LAN Ui » #7 LED (ACT/LINK LED #[] SPEED
LED)
EE B TL « RS / BT R 1 Z A



X370M Pro4 R2.0

ik

o

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s 211 > % #F RAID (RAID 0 ~ RAID 1 Fl
RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI FI## *

* M2_2 FlI SATA3_3 FEHGHE o AIRHAf—ATEA » NIH—4
TR -

o 1xiB% M2 0 (M2_1) » 3ZFF M Key 28! 2242/2260/2280
M.2 PCI Express 55k » 5 Gen3 x4 (32 Gb/s) (Summit Ridge ~
Raven Ridge I Pinnacle Ridge) 3¢ Gen3 x2 (16 Gb/s) (A Nl
APU #lI Athlon 200GE APU)**

o 1xM2$E0 (M2_2) » M Key 24 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s Z AU

o 3 NVMe SSD FATERE £
> TREEEE U2 B

« 1x COM Uit I HZRH
o 1xTPM #HH
« 1x MR LED Fl#%7 B B2
« 1xRGBLED #&
* EFL IR 12V/3A, 36W LED 4T 5%
« 1x AMD X5 LED
* AMD X\ LED #2IH37 £7 5 K ECH 3A 36W) ~ Be KN 2.5
KHY LED AT 4% ©
. 1xCPU XGEHO (4 %)
* CPU KU ST H B 1A (12W) THZ5H CPU KU ©
o 2x MIFENREED (1 x4 5T, 1x3 %) CHBEXURSEEEH])
* CHA_FAN1 A LLEBhFM 3 £HHEL 4 £ XGRS EEA -
o 1x24 %1 ATX HEIFEZ
o 1x8%f 12V HIFRE
o 1x HHERE L
« 1x AMD LED X USB # ({3i&H T X370M Pro4 R2.0 /
AB350M Pro4 R2.0)
o 2xUSB 2.0 &M (3ZFF 4 4> USB 2.0 30 » SZFF ESD (#7)
o 1xUSB3.1 Genl £l (3£ 2 1> USB 3.1 Genl ¥ » FF
ESD {£#F)
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BIOS IfifiE « AMI UEFI Legal BIOS » %155 GUI
R o SR CEMERIA

o ACPI 5.1 A MR 1

o ZFFRBEE (jumperfree)

+ SZFF SMBIOS 2.3

« DRAM HEZ RiFE

TR o CPU/ AR R
« CPU/ HLFEREFEH T
« CPU/ MFEfH&E N
« CPU/ HLFE G2 Fs e
o FEJEWIFE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ Vcore

BRIERS « Microsoft” Windows® 10 64-bit

NIE . FCC~CE
« ErP/EuP ZFF (FFEHF ErP/EuP HIFIR )

* HREY (S BRI EA TR ¢+ http://www.asrock.com

A TN REIGIIE T —E A » A% BI0S E » [f “Hi@ms” » 5
= AT T A - EHTATRE MBI SERIFAENE » HEN R SRIE R
SERAIET  PUTXT T (AT R RIR - 2o e T e st

W65 -



X370M Pro4 R2.0
AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

1.3 BiEkigE

L ERAMAT I BBk © FFRARIESE R R LB EA - BRER “REERT o AKXk
BRI B A SRR ENE - BhER CUTRET o BLERIEIR 3 FTBRE o UBREMEITER 1
FOETRA 2 b - 4] “FsE” -

1 H
Short Open
&R CMOS Bk 1.2 2.3
(CLRMOS1) o o 5) o
(M 1T > 5 191) E /NN &bk CMOS

CLRMOS1 RRIFZIERR CMOS FEEE - ZUERRIEE RA S HEIBOLE - 1F
FIATHEAL > IR T FR LR L o S0 15 PS> (RIBkEIE S CLRMOST
EROETE 2 FOEHR 3 KEHE 5 B o (R iEZTEE HT BIOS G ZEERE CMOS © 41
RAFEEAEN5ERL BIOS FHTETER CMOS » MWLM BEEhR45E » FHIEFTEH
PUTIERR CMOS $54F < 1B7ER > 20 ~ BHHA ~ B RIFIAH P EOAECE SO HLEE
T CMOS Hth G A 2 HRIEER

ARIETERR CMOS » HIFEFTTF 2 kM o 1F BIOS I “Clear Status”
(BRI ) REEERRET— MR ANREATIER
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1.4 IREFERIFNE O

WREBRITIER I T2BRE, - TENFBAANEREX LB AFIEE E - FFBISNEHREX
LEEERHFIEE I L5 A3 ERGERK XA

SO
(9 ¥ PANEL1)
(ME 1T 3 14a4)

T A ETE D - FFLAE
ERYRIETT R ~ BEITRMR
GRS T E BRI IR
TEEREERSIATIFIC T E R
B -

HDLED-
HDLED+

Q PWRBTN( HEEHFX) :
EBEEI FERTEINE_ERYREIRTFR o 15A] LI B (5 FH HIRIT X e [T LRI 7T 2

RESET( EEFFX) :
RN FERTER LRI BT o AR EYIIEN] » TEAITIE R RS » #
HETTREFETHE -

PLED( Z#%F/ELED) :

EBEE FGRTETNE_ RIS HEAT o ZS5E1REHE(ERT » Ik LED SZEE %
SEALTE S3 FEARARZSIT » I LED [N o RSELTE S4 BEHRAX A BCRAIL (S5) it » I
LED 8K °

HDLED( #&#3;%5) LED) :
EREINLFERT R _ERIRERLES) LED FERAT o BEAL IETE LB S A RLHERT - I
LED SZ#E »

HITER ST HARIEN A TR B TSR © BIEER £ Z aiE HiFT % ~ HETT

K~ HJF LED ~ {143 LED #675/T ~ i/ an <5 o FHLAERT AR RE BEF I
LEHES - BERES D EEFIET I B IE B ULAE
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X370M Pro4 R2.0

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

FJE LED FI#7 28 5 SPEAKER  IEIHHLAFRIE LED RN
(7 % SPK_PLED1) s SRR I B
(ME1T H154) ol
Olo[O
1 ololo
PLE||2)+
PLED+
PLED
FRAT ATA3 $11 o, = < XA SATA3 #2135 e an
(SATA3_1: 2 2 6.0 Gb/s B HIEA HIE
WA H 13 ) 5 S TEEITENY SATA B -
(SATA3_2: o N ;I * M2_2 fll SATA3_3 = #:
WE1T H124) 2 |_ |_§ 3 o SR — M E(ER
(SATA3_3: o ==o A —A- AR -
ME1TT F1o1)
(SATA3_4:

ME1TT B l)

AMD LED X5 USB £zl
({Z3&EFIF X370M Pro4 o
R2.0 / AB350M Pro4 R2.0) e
(4 ’f“{' USB_S ) : USB_PWR
(IE1TT- 9 1)

2B A % 3% AMD SR3 82
RES FAY USB #2101 ©

USB 2.0
(9 1 USB_2_3)
(MWE1T 517 D)
(9 1 USB_2_4)
(M 1T > 518 1)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

WFER BB 2 MW - 549
USB 2.0 201 o] LISZ FE R A
W e

157



158

USB 3.1 Gen1
(19 1 USB3_3_4)

(E1T > 8 )

vous N EF— M - 4
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ USB 3.1 Genl *gﬁfl]ﬁfﬁlgzﬁm
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX- /[\f[ﬁ{.ﬂ:l °
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

TR & A
(9 ¥ HD_AUDIO1)

M1V F224)

R - ﬂztﬁrﬁﬂ]m?'{% & & iEEE
MIC_RET TR -

Q 1. EE BRI - (YA LA EIREL S FF HDA 7 BEIEH TAF »
TEHZHEEA I F A FIYFEF A v B e % 471
2. WIREER ACT 97 BN » 1EHIELL T B B2 R £ A aeh) -
A. ¥ Mic_IN (MIC) E#Z| MIC2_L »
B. {4 Audio_R (RIN) 1### OUT2_R » {¥ Audio_L (LIN) 1##%] OUT2_L °
C. 148105 (GND) 1EH2I 1A (GND) °
D. MIC_RET #{l OUT_RET HH T-&5i& e AHIHIIR o EATZEINT AC™ 97 S MR

EHEEN] -

E. BRI 50X » 1E#5 % Realtek fEHIEINR_LAT “FrontMic™  (BIZ RN ) 5T
+ > i# “Recording Volume” (FEE#H) °

PN
(4 %t CHA_FAN1)

ME 1T 523 4)

(3 ¥ CHA_FAN2)

ME 1T F 16 1)

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Fr{ R L TERC st A

FANSPEEDCONTROL% BN R EEEI N RO

GND
FAN_VOLTAGE

FAN_SPEED




X370M Pro4 R2.0

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

CPU A FAN_SPEED e F AR 4 51 CPU WU (Ef
(4%t CPU_FANT) " 0TSO0 | |ran_speep_controL 2 R ) BRI o AIIERLIAHT B
(17T ¥ 3 %1 CPU MG » 1B TEIE

F2A) T2 34 BEEET 1-3 -
ATX HF#EL I ENHR L 24 51 ATX UG
(24 51 ATXPWR1) [ o B 20 4T ATX HLIF »
(M1 5F74) IEUSETI 1 AR 13 SR
'E' °
ATX 12V LR . . LR 8 51 ATX 12V FRIE
(8 £ ATX12V1) O] #60 - BEi o 6 ATX
(1T F11) L] IEUSETIN 1 SR 5 SREEE o
4 1
ERAT I I B RRXD1 It COM1 R =7 FF R A T3 I
(9 #F com1) TBEER o

(MLE 171 20 1)

TPM I = g.gp W 1378 Trusted Platform
(17 £+ TPMS1) i Module ({ZETFH 1 »

(ME 1T E214) TPM) 25t » Al LI 7%
EEA S BEIE ~ERAEE o
TPM 440 th AT LUAS Bh g5 <A

WRE s (R B IR

ThsERE

LAD2

LAD1 —
SMB_DATA_MAIN —

aNp ool enD
SERIRQ # O[O}
S_PWRDWN # —

ano O[]
1010
1010
. 100

_ —o]o} Frame

ans —fo[o}— paick

SMB_CLK_MAIN

159



160

RGB LED #Zf#
(4- ¥ RGB_HEADER1 )
(1T Hs5 1)

12V G R B

RGB LED /I F T1%# RGB
LED ZEK:2¢ » A[iEF FPIEEA
[ LED TR0 -

i¥3: RGBLED &REH Y]
7$EIR, B, ZHSHIF.
*TESFHE 39 T T XA~
I -

AMD A\ LED #iH
(4 ¥ AMD_FAN_LEDI)
(WE1T-Fe )

12V.G R B

AMD X\ LED #ER T8z
AMD BAER 7T HY RGB LED
HEREL o ERRSIAT LIAEF P
JEFEANEIAY LED AT 6 -
EE: W LED &&REHmEY]
78R, B, KHESHIF.



X370M Pro4 R2.0
AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

B¥E R msRIEfRTR

AR ER AN TS B S BRI B 5 B SJ/T 11364-2006 [HLT-
(BEF MIF RPN R EER Y BFE B MEH TAR R » #E LU 5 185
R ERNEFAEY BTN 4N B ZE AR N A PR ESE RS Y Ek
NG ~ = p ™ I EAHARR o (K LSHE o SR T A 2 FR RS AR
LEIE—Z R o B—RZ TR 52 MR A AR o kel Atk £
PMRBERIAR DY 10 4 -

10

FSREYRIA RN BHREEEIRH

AT B R S A EVMEOT R R E B - E ST R
K i -

2R BEVIRBITH

B (Pb)| 48 (Cd)| 7R (Hg)| /<HTES (Cr(VI)) B K (PBB) % 1 %6k (PBDE
EI I B AR
Fe A X © © © © ©
INRIE 5%
magsm | X | © | O © © ©

O: FRILHEHA EVREZSEATE SRR & = TE /T 11363-2006 FRUEHLE
HIRREERLLT -

X: T T EVREDTEZE IR T By & B SJ/T 11363-2006 R
FIERIIR B EK > SMZEH R SRR S 2002/95/EC FUFITE ©

ik WP TR MR AR IR o RIETE M ER BERR T -
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1 &

JREHT NI B 85 ASRock X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0
Iif%%ff}i A TR R S S L §<1’E T EE NGB RER - AEM
FRI A T A B ER A B R ALRE - FE R T & HESE S i Rt FH R ARGE -

Q EHRS R BIS I BIOS BRHEFTRE G AT » AT LIAF A G2 BT H T8
A1 o WA FME EMAEL - Wiﬁiﬁf%ﬁfﬁ&(ﬁﬁlﬁ%%ﬁﬁi TAINEH] o FHLE
%ﬁﬂijfﬁfﬁﬂﬁf AT s 17 » 78 EF AR A A B S R €
o At Al L &ﬁ%f/ﬂjﬁfﬁc’ﬁrfﬁﬂ’] VGA % CPU {58 -
E #eliil http://www.asrock.com.

1.1 BERE

o FEEL X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 FHHT ( Micro ATX
1)

o FEEL X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 uEZEEHER

o FEHEL X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 S7iE R

o 1x /O mEifRINE

« 2xSerial ATA (SATA) ERHELL (£

o 2x B GEAR M2 fEE)  GEA >



X370M Pro4 R2.0

1.2 /%

T8

CPU

iCt3Ee

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

« Micro ATX R~f

BeaE o3 3LE
o BEIREEADG

o 371 AMD Socket AM4 A 52%1] APU (Bristol Ridge) £ Ryzen
£7%I] CPU (Summit Ridge * Raven Ridge % Pinnacle Ridge)

 Digi Power design

« 9 BIFHHNIARE

o 1% 105W 7K (Pinnacle Ridge) 3 4% 95W 7K (Summit
Ridge)  SZ#% 65W 7KI%5 (Raven Ridge)

« AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
« AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
« AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

. HEE5E DDR4 3C A il
« 4xDDR4 DIMM fi
+ AMD Ryzen %! CPU (Pinnacle Ridge) 7% DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & JE ECC ~ HEE
[CIER=
« AMD Ryzen %71 CPU (Summit Ridge) 37 #% DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & JE ECC ~ HEE
TETEC IR *
« AMD Ryzen %1 CPU (Raven Ridge) 1% DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC ~ HEXE A 1EHE *
« AMD % 7 {X A 51| APU 3% DDR4 2400/2133 Jf ECC ~
7 A RS
* 2 {# il Ryzen 5251 CPU (Raven Ridge) * & PRO CPU 7%
ECC °
TR G, 0 A 2R PR RIS SR -
(http://www.asrock.com/)
* B> DDR4 UDIMM i =BAEEAA S 1% » 3E2FEF 23 H ©
o ARRHMELIEHE R © 64GB
o 15u FFEHESIEI
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{7 AMD Ryzen & #| CPU (Summit Ridge % Pinnacle Ridge)

(X370M « 1x PCI Express 3.0 x16 il (PCIE2 : x16 1&={ )*
Pro4 R2.0/ « 1x PCI Express 2.0 x16 ffi{#§ (PCIE3 : x4 1% )
AB350M Proa AMD % 7 & A k7] APU

R2.0) « 1x PCI Express 3.0 x16 ffif#§ (PCIE2 : x8 &=\ )*

« 1x PCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 * x4 &z )
AMD Ryzen % 7] CPU (Raven Ridge)
« 1xPCI Express 3.0 x16 it (PCIE2 : x8 ##2X ) (&AM H]
Athlon 2xxGE %1 APU » PCIE2 it LA x4 T o )
« 1x PCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 * x4 &z )

* F 1% NVMe SSD 1E BB RE
« 1x PCI Express 2.0 x1 7§
« % AMD Quad CrossFireX'™ J CrossFireX ™

IR FEIEIE AMD Ryzen ,%%| CPU (Summit Ridge % Pinnacle Ridge)
(A320M Pro4 « 1x PCI Express 3.0 x16 il (PCIE2 : x16 &z )*
R2.0) « 1x PCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 : x2 f&z{ )

ADD % 7 & A k3] APU
o 1xPCI Express 3.0 x16 il (PCIE2 : x8 1= )*
o 1xPCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 : x2 1R =)
AMD Ryzen % 7| CPU (Raven Ridge)
« 1 x PCI Express 3.0 x16 il (PCIE2 : x8 f&zX ) (FIE{HEH
Athlon 2xxGE 51| APU » PCIE2 Fif#i{ LA x4 #AEIT - ) *
o 1xPCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 : x2 1)

* 374K NVMe SSD {FAsBA AR
« 1x PCI Express 2.0 x1 ffif&

BERE « H&3 AMD Radeon™ Vega Series Graphics PIZEFY Ryzen
%51 APU*

o A& ARSI APU B AMD Radeon™ R 2518/ F *

* HFE R AT RERE CPU B
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o THEILHECIERE 2GB - AL LIRS E 16GB »

* e RFEFIEC(ERY 16GB Tr 4 32GB RAfiar IERE »
o —{FIE % %EE © D-Sub ~ DVI-D 2 HDMI
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X370M Pro4 R2.0

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

. YEZEETE

o TIRREAE 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @
30Hz fi#HT L) HDMI

o IESZIE 1920x1200 @ 60Hz fEHTE R DVI-D

o IESZIE 1920x1200 @ 60Hz fEHfTEERY D-Sub

o IR HDMDEER (FAHAR HDMI Batiss) 1Y
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (HfiL
TLEEE)

« F4#&& DVI-D [ HDMI HEHRY) HDCP

« XPEE DVI-D Jx HDMIEEHER] Full HD 1080p #:5t:
(BD) B

7.1 CH HD Fil &G NERE (Realtek ALC892 FH NG )
ThhE
* FLEALE 7.1 CH HD Hafl » /A HD B iR S A -
A A RN E 2B A % B E S AN EE o

o EREESLEIE

o SIRZEN R

« ELNA HEHER

M
g:i

LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Realtek RTL8111GR
o IRHERE AN
o TIRER FERE
o I LAN $E#5 (0
o 1% 802.3az EEE TRt £ KNG
« ¥ PXE

#mEiR /0 o 1xPS/2 ¥ EREERR
o 1xPS/2 JiEHERR
o 1x D-Sub ;EEEH
« 1xDVI-D i
« 1x HDMI iz
« 2xUSB 2.0 R (HIRFFERE)
« 1xUSB3.1 Genl CJEALHEHR (SIREFERE)
« 4xUSB3.1 Genl BB (S IREFERE)
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EERE

o 1xRJ-45 LAN 3H$£15 » & LED (ACT/LINK LED F2 SPEED
LED)
o HD HiUdfL : M/ ArEIn, 285 H

. T%f#@ 4 x SATA3 6.0 Gb/s #2581 » Z#% RAID (RAID 0 ~ RAID
~ B RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI fZ B *
*M2_2 J2 SATA3_3 F:FLEIE o 15T —{MIETEEA T » Hfth
EiEm -
o 1xUltra M2 ffFE (M2_1) » 33 M Key # 2242/2260/2280
M.2 PCI Express f6AH (%5 A% Gen3 x4 (32 Gb/s)) F8A
( BLfi§ Summit Ridge ~ Raven Ridge /% Pinnacle Ridge ) B¢{#
Fi A 5%1] APU 2 Athlon 200GE APU & » %5 I3 Gen3
x2 (16 Gb/s)**
o 1xM.2 i (M2_2) » 321 M Key ! 2230/2242/2260/2280
M.2 SATA3 6.0 Gb/s f5ifH
*+ FFE NVMe SSD {E Bt TR
o RS U2 B

« 1x COM R kS
. 1xTPM HEt
« 1x 5 LED KW\ HEst
« 1xRGBLED HE$f
* HEEHR ST EE 12V/3A 0 36W LED {60
« 1x AMD JAl/5 LED #E&f
* AMD JEl/F LED #E&t LED AR A% 3A (36W) HY B #HIH
2.5 NRIEE -
« 1x CPU JEl#25E (4- pin)
* CPU JEFERBE IR = 1A (12W) HURDIZERY CPU Jal o
o 2 x PEFRJEURIEEDE (1 x 4-pin ~ 1 x 3-pin) ( BERA [l 53
)
* A1 3-pin 5% 4-pin BURE A > 7] EHEH{EE CHA_FAN1 °
o 1x24 pin ATX ZEJFEHE
« 1x8pin 12V FEJFETE
o 1x iR B
« 1x AMD LED Jil& USB HES! (R X370M Pro4 R2.0 /
AB350M Pro4 R2.0)
« 2xUSB2.0 HEt (34% 4 [ USB 2.0 i) (LIFHE
&)
« 1xUSB 3.1 Genl %JFﬁJr (374% 2 {fl USB 3.1 Gen1 i )
(HIREFEGE



BIOS IDEE

AMI UEFI Legal BIOS &% & GUI (%
4% THEREEIA

ACPI 5.1 & WE B EB

TR Bk

%1% SMBIOS 2.3

DRAM E A% HF%E

CPU /7 T R

CPU /B o R G T

CPU /Hskai e S

CPU / H&75 35 2 25 B 42 il

FEERESPE © 112V ~ 45V ~ +3.3V ~ Veore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FECCICE

X370M Pro4 R2.0
AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

ErP/EuP ready (ZHEL{ff ErP/EuP ready ZEIHLIER )

* QI E e E AR 75 EEAPIIAEGL + http://www.asrock.com

A FHBS I BEAR - A ] REEEAEFIERZ EHImE - o 7R BIOS HHHIZRIE ~
B BB SARATE N A 157 T Rt AR TR - RESRATBE

BT HHEEE -

L2

bz

B E GHEARGAITCI REEEKIGE - EIEB{T AR R - 2
I SRS FTRER E T A & ©
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o W

1.3 BRERTE

GG TEEBRE 2 - H BRI ER LR » B Tl - 2
BRI ERI L B TRIBL - EIBERE 3-pin BUSIBHGE ST
pinl & pin2 I » SEFH(EEHMIE S TERE) -

- };

Short Open

&I CMOS BkiR 1_2 2_3

(CLRMOS1) m@ \ e o
(GASBE U E  #W9E 19) R kR CMOs

FERTFIF CLRMOSI &Rk CMOS &R o 25 ENEFR ke Bl A 2 EUR TR Y
TE 0 FECRAPAEASEIR o BT EIRBLIE SR Y EIRAR o TEEAT 15 M 0 FEIEA
BEARIEE CLRMOS1 L/ pin2 B pin3 55T 5 7 o AN » 35 ETEH T BIOS 1%
SLANERR CMOS o FHIETTEERT BIOS A7 ANEFR CMOS » HILVE S EHTRE) %
it » IREHNEITIE R CMOS B ERTRRRE « FER - HATERUT CMOS BithREA
GRS ~ HHA ~ R B 2 PR e o

EHIEERR CMOS » FTRE G RAIEIRZR AR - 7775 BIOS :#2H [EIRINREL » iF
R SE R -E IR REATFC 2



X370M Pro4 R2.0
AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

1.4 IREBFETRIZEE

WREHES RELTE TR © FHNTHANEETES Lk St RIZFA L - NFBIRIEETE
et Rt GA L » RE B BOR X MR Z 1R

SR HER PLED: ARG LU B SIS

PLI

(9-pin PANEL1)
(GEZHEE 1 5 > fw9E 14)

Tusrv L AoBEIRRER - ERHIRRAR
AR T Bt o
Ol e M A

RESET# I

HDLED-
HDLED+

PWRBIN ( THE M ) :
AR RA AT _EATFEIRFARA o 1520 (1 AR R FARARARA R A AR R 77 2C

RESET (E£X B H ) -
B AT _E A ERR AR o IR B AR TIE H RS » T
AR BARAEN AT EHTRBI RN -

PLED ( %3t /% LED) :

R RGRATER_LATFEIRRETE TS o RAAIEEE(ERF - JE LED G5EtE » 7%
A S3 MEARARTERT » LED AN © AHEEA S4 [ERIXRESK IR (S5) 5 -
LED G5 °

HDLED ( AT g% #+ LED) :
LR AR _EHIREIEEB) LED © fEREIE TR A B FIBF » LED &%
o

BRERAHTEIRAR S & 1A © BlEHAEHE 3 252 A IRFAR ~ EaeFARd - ElR
LED 5B LED ~WIW\ R FMSEEHAR R AT AR A E R B I S
R EAE iR B ST B IERERATT
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IR LED KWV \HESt
(7-pin SPK_PLED1)
(251 H » 9 15)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5I\/

1

O
oo
0|01

PLED+

AR AR LED bl
Wl = P -

Serial ATA3 $£5H
(SATA3_1:

E2EE 1 HE YR 13)
(SATA3_2:

A2EE 1 HE W 12)
(SATA3_3:

A2EE 1 HE a9 10)
(SATA3_4:

HBHE 1 H - Wk 1)

SATA3_1 SATA3_3
I—] I——]
[—1 ——3

SATA3_2 SATA3_4

2 VURE SATA3 BB ST IR A ER
BETFHE BN SATA BRHERR »
B AlE 6.0 Gb/s B RHEH

;}'T_:_ °

*M2_2 7 SATA3_3 H:F5|@

B o INRAE—{EIETEEEA

o HAihiGErie o

AMD LED fil/5 USB #Egt

U HEETF A EE AMD SR3 #L

( {#FR X370M Pro4 R2.0 / o EAS [ USB #5258
AB350M Pro4 R2.0) .
(4-pin USB_5) = B
(GEZ2EE 1 H > fwi7 9)
USB 2.0 HEt bsB. PR AR AT -

(9-pin USB_2_3)

GR2HEE 1 H » w9k 17)
(9-pin USB_2_4)

GR2HEE 1 H » a9k 18)

P-
USB_PWR

% USB 2.0 HESTHE AT 258
(IR o




X370M Pro4 R2.0

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0
USB 3.1 Gen1 HE$t o B BEERR A (ESES o %
(19-pin USB3_3_4) o s O[Op ma e sswxe USB 3.1 Genl HESHE AT S IR
(GEZBE 1 H > Ris) | oofolormse s {EEHR -
AT & F e CND e ARHEE B R R A E
MIC_RET

(9-pin HD_AUDIO1)
(FE2HE 1 H - Wk 22)

ERTHRE -

Q 1. [N E AR SR E A E A N E A (Jack Sensing) » {E#¢ ERIEIMRIRAAE
1% HDA 7 REIEREELF o FE R F M KRR F M L LERH o
2. HEEH ACT 97 HAREINR » FFZIELL T B SE R R R & A, -
A. # Mic_IN (MIC) :##% MIC2_L °
B. % Audio_R (RIN) i##% OUT2_R H/¥ Audio_L (LIN) ###% OUT2_L °
C. f5##l] (GND) i## £ #2Hl (GND) °
D. MIC_RET J; OUT_RET {£{} HD E7REIRIEH o B FEEAC™ 97 HFREIR
Wit
E. BRI AIZ 50 /8 » F5RT{E Realtek FEHEHT 1T FrontMic) FE4AEE

THREER -

*%%QE‘«%T%EE FAN_SPEED_CONTROL gﬁﬁ%m%%ﬁ%ﬁé?ﬁ%ﬁt%*ﬁ
(4-pin CHA_FAN1) C”:‘;,:“kf:i;‘i% B » il U SR AR R et SR
(FH2HE 1 H - W% 23) GND

(3-pin CHA_FAN2)
(F2B% 1 5 » 5 16) e vl

AN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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CPU Jal 3 #5H FAN_SPEED 2 =E BEH D 4-Pin CPU JEUT

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pi1’1 CPU_FAN1) GND FAN_SPEED_CONTROL ( ﬁ%m% ) 1E0H o %{Eg—[—%
(GE2HEE1HE S 3-Pin CPU BT » FBEZE
Ak 2) 1234 Pin 1-3 °

ATX B JFHETH A F RO —fH 24-pin

(24-pin ATXPWR1)
(GE2HEE 15 - Wik 7)

ATX BIREEGE - FE{HEA 20-
pin ATX ZEJRELIER > FEHA
Pin 1 % Pin 13 °

ATX 12V E 5 . . A E RO —fH 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) O] 12V BIREEGA B 4-pin
GEZRE1H > &R 1) OO0 ATX BIRHLIESS - 35 A Pin 1
¢ ! Fz Pin 5 °
Fe 3R st RRXDT It COM1 HE1 =2 17 71 Hife

(9-pin COM1)
(FEZBE 1 H - fRHt20)

IR o

TPM S TR R R T A1
(17-pin TPMS1) (TPM) b » TR B T7 4

(2R 1 H > faik21) ﬁﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁf | WD R
%% o TPM Al thAH LK

&~ (RS e E T

BRI -

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

—10
—1O
—10

GND O
O

o

o

18

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #
LADT —]
LAD2 —{
ano —o

SMB_CLK_MAIN —

SMB_DATA_MAIN —
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X370M Pro4 R2.0

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

RGB LED HEgf } RGB LED #E#T A4z RGB
(4-pin RGB_HEADER1) 12VG R B LED AR - AT HL{f & 5845
(FE2HE 1H » Wik s) # 7% LED FEIAR -
LR AR
RGB LED % > 7 RIFART it
Ak -
* BRRSE A HESTAYFEMTRR A
HRME39H -
AMD FAN LED #E#t AMD FAN LED HES|F Y EL
(4-pin AMD_FAN_LEDI) "FEEE AMD HUBAEHEH) RGB LED
(FE2HE 1H > WSk o) JERAT o SELER T ERE

e 2 FE LED HREAZIUR
EENR Y AR TS
FAN LED S » % plSFse i
ki
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

¢ Bentuk dan Ukuran Micro ATX

¢ Desain Kapasitor Solid

* Mendukung Soket AMD APU Seri AM4 A (Bristol Ridge) dan
CPU Seri Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge, dan Pinnacle
Ridge)

¢ Desain Digi Power

¢ Desain 9 Fase Daya

¢ Mendukung Pendingin Air 105W (Pinnacle Ridge);
Mendukung Pendingin Air 95W (Summit Ridge);
Mendukung Pendingin Air 65W (Raven Ridge)

e AMD Promontory X370 (X370M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory B350 (AB350M Pro4 R2.0)
e AMD Promontory A320 (A320M Pro4 R2.0)

e Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

¢ 4x Slot DIMM DDR4

e CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Summit Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer*

e APU AMD 7" Seri Gen A mendukung DDR4 2400/2133 non-
ECC, memori tanpa buffer*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Raven Ridge), ECC hanya didukung
dengan CPU PRO.
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Lihat halaman 23 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

o Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

¢ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM



X370M Pro4 R2.0

Slot Ekspansi
(X370M

Pro4 R2.0/
AB350M Pro4
R2.0)

Slot Ekspansi
(A320M Pro4
R2.0)

Grafis

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

CPU Seri AMD Ryzen (Summit Ridge, dan Pinnacle Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x16 mode)*
e 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
APU AMD 7" Seri A
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 mode)*
e 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
CPU Seri AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 mode) (Jika Anda
menggunakan Athlon 2xxGE seri APU, slot PCIE2 akan
berjalan pada mode x4 .)*
e 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)

* Mendukung SSD NV Me sebagai disk boot
¢ 1x Slot PCI Express 2.0 x1
o Mendukung AMD Quad CrossFireX" dan CrossFireX"™

CPU Seri AMD Ryzen (Summit Ridge, dan Pinnacle Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x16 mode)*
e 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:mode x2)
APU AMD 7" Seri A
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 mode)*
e 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:mode x2)
CPU Seri AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 mode) (Jika Anda
menggunakan Athlon 2xxGE seri APU, slot PCIE2 akan
berjalan pada mode x4 .)*
e 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:mode x2)

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
¢ 1x Slot PCI Express 2.0 x1

e Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*
e Grafis AMD Radeon™ Seri R terpadu dalam APU seri A*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori
sistem 32GB terpasang.
e Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI
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Audio

LAN

1/0 Panel
Belakang

Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga

4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz
Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDCP dengan port DVI-D dan HDMI
Mendukung pemutaran 1080p Blu-ray (BD) Full HD dengan
port DVI-D dan HDMI

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC892 Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel

depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus

diaktifkan melalui driver audio.

Mendukung Audio Blu-ray Premium
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
ELNA Audio Caps

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111GR

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Deteksi Kabel LAN
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

1 x Port Mouse PS/2

1 x Port Keyboard PS/2

1 x Port D-Sub

1 x Port DVI-D

1 x Port HDMI

2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x USB 3.1 Genl1 Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

4 x Port USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)



X370M Pro4 R2.0

Penyimpanan

Konektor

AB350M Pro4 R2.0
A320M Pro4 R2.0

e 1x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
e Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

¢ 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug*

* Lajur berbagi M2_2 dan SATA3_3. Jika salah satunya sedang
digunakan, maka yang lainnya akan dinonaktifkan.

o 1 x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe
2242/2260/2280 modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4
(32 Gb/s) (dengan Summit Ridge, Raven Ridge dan Pinnacle
Ridge) atau Gen3 x2 (16 Gb/s) (dengan APU seri A dan Athlon
200GE APU)**

e 1x Soket M.2 (M2_2), mendukung modul tipe Kunci M
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s

** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

** Mendukung Kit ASRock U.2

¢ 1x Header Port COM
¢ 1xHeader TPM
* 1xHeader LED Daya dan Speaker
e 1xHeader LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
¢ 1 x Kipas Header LED AMD
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan
pemuatan maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.
1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 2 x Konektor kipas chassis (1 x 4-pin, 1 x 3-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* CHA_FANT1 dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau
4-pin sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
* 1xHeader USB Kipas LED AMD (hanya untuk X370M Pro4
R2.0 / AB350M Pro4 R2.0)
e 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
¢ 1xHeader USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

177



Fitur BIOS e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
¢ Mendukung “Plug and Play”
e ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
¢ Mendukung jumperfree
¢ Dukungan SMBIOS 2.3
¢ Multipengatur Voltase DRAM

Monitor Per- ¢ Sensor suhu CPU/Chassis
angkat Keras ¢ Takometer Kipas CPU/Chassis
* Kipas Hening CPU/Chassis
¢ Kontrol multikecepatan Kipas CPU/Chassis
¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

oS * Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi e FCC,CE
¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengatu-

A ran pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat
bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau
bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya
apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan
kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: E{N"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
X370M Pro4 R2.0 / AB350M Pro4 R2.0 / A320M Pro4 R2.0 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:
(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
December 7, 2018
(Date)

P/N: 15G062135000AK V1.0
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